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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w N

4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
5 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP_3A)
6  Addressable LED Header (ADDR_LED?2)
7  RGB LED Header (RGB_LED?2)

8 ATX Power Connector (ATXPWRI1)

9  Front Panel Type C USB 3.2 Genl Header (USB31_TC_2)
10 USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

11 SATA3 Connector (SATA3_2)

12 SATA3 Connector (SATA3_3)

13 SATA3 Connector (SATA3_1)

14 SATA3 Connector (SATA3_0)

15 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FANS5/WP)
16 POST Status Checker (PSC)

17 SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)

18  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
19 SATA3 Connector (SATA3_4)

20 SATA3 Connector (SATA3_5)

21 System Panel Header (PANEL1)

22 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
24  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
25 USB 2.0 Header (USB_5_6)

26 USB 2.0 Header (USB_3_4)

27  Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

28 USB 3.2 Genl Header (USB3_3_4)

29 RGB LED Header (RGB_LEDI)

30 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

31 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

32 Thunderbolt AIC Connector (TBI1)

33  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
34 ATX 12V Power Connector (ATX12V2)



H470 Steel Legend

I/O Panel
0o 0
(1) (2] (3] 0 0
el B e®
— —||=||®®
(14] ® ® (1] (10) (9 I3 )

No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB_1_2) 8 Microphone (Pink)

2 USB3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1) 9  Optical SPDIF Out Port

3 2.5G LAN RJ-45 Port (Dragon RTL8125BG)* 10  USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)***

4 Central / Bass (Orange) 11 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5  Rear Speaker (Black) 12 DisplayPort 1.4

6  LineIn (Light Blue) 13 HDMI Port

7  Front Speaker (Lime)** 14  PS/2 Mouse/Keyboard Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|
T T
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps/1Gbps connection
On Link Green 2.5Gbps connection




**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below
for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No. 7) (No. 5) (No. 4) (No. 6)

4 Y% \% - -

6 \ \' \' --

8 \% \' \' \'

% ACPI wake-up function is not supported on USB3_12 ports.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H470 Steel Legend motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

* ASRock H470 Steel Legend Motherboard (ATX Form Factor)
e ASRock H470 Steel Legend Quick Installation Guide

e ASRock H470 Steel Legend Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 4 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications
Platform e ATX Form Factor

CPU o Supports 10" Gen and future generation Intel® Core™
Processors (Socket 1200)
¢ Digi Power design
e 11 Power Phase design
e Supports Intel® Turbo Boost 3.0 Technology

Chipset ¢ Intel® H470

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 4 x DDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
¢ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
e Max. capacity of system memory: 128GB
¢ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
Slot (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 2x PCI Express 3.0 x1 Slots
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
* 1x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)



Graphics

Audio
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Intel* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4
ports by independent display controllers

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.4
Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and
DisplayPort 1.4 Ports

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALCI1200 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

110dB SNR DAC with Differential Amplifier

PCB Isolate Shielding

Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
Gold Audio Jacks

Nahimic Audio



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

e 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
e Dragon RTL8125BG
e Supports Dragon 2.5G LAN Software
- Smart Auto Adjust Bandwidth Control
- Visual User Friendly UI
- Visual Network Usage Statistics
- Optimized Default Setting for Game, Browser, and
Streaming Modes
- User Customized Priority Control
e Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

e 2x Antenna Ports
¢ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
e 1xHDMI Port
¢ 1x DisplayPort 1.4
¢ 1 x Optical SPDIF Out Port
e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
e 1x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)
e 1x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)
e 2x USB 3.2 Genl Ports (Intel” H470) (Supports ESD
Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB3_12 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_12 ports.
¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.
*If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_5 will
be disabled.



Connector
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e 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Ex-
press module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_3), supports M Key type
2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel® Optane™
** Supports NVMe SSD as boot disks

** Supports ASRock U.2 Kit

Technology

e 1x SPITPM Header
¢ 1 x Power LED and Speaker Header
¢ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
e 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* CPU_FAN2/WP_3A supports the water cooler fan of maxi-
mum 3A (36 W) fan power.
¢ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP,
CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP and CHA_FAN5/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
¢ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Con-
nector)
¢ 1x8pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)
* 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
¢ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 Card only)



10

e 2xUSB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Intel® H470)
(Supports ESD Protection)

e 2xUSB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)

* 1xFront Panel Type C USB 3.2 Genl Header (Intel® H470)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support
e CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCIO,
VCCST, VCCSA Voltage Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

* Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1.05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

oS e Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http:/www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study
the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

* Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

¢ In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

¢ Hold components by the edges and do not touch the ICs.

e Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

* When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink




2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated | Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

: The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to

16
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE4 (PClIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
o™ x16 x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI~5/WP) when using multiple graphics cards.

18
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on

the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 27) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn
off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short the
pins on CLRMOS] for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after
clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating
the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do
the clear-CMOS action.

19
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power

(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 21)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way
to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
DUMMY

Header

(7-pin SPK_PLED1)
(see p.1, No. 22)

chassis power LED and
the chassis speaker to this
header.

PLED+
PLED-
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Serial ATA3 Connectors o ) ] 0, These six SATA3
(SATA3_0: g |- |- g connectors support SATA
see p.1, No. 14) 5, =1 = % data cables for internal
(SATA3_1: o, =, storage devices with up to
see p.1, No. 13) g m m E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2: » = =0 <1fM2_2is occupied by
see p.1, No. 11) a SATA-type M.2 device,
SATA3_5 SATA3_4
(SATA3_3: — SATA3_1 will be disabled.
see p.1, No. 12) *If M2_3 is occupied by
(SATA3_4: a SATA-type M.2 device,
see p.1, No. 19) SATA3_5 will be disabled.
(SATA3_5:
see p.1, No. 20)
USB 2.0 Headers USB PR There are two headers
(9-pin USB_3_4) P on this motherboard.
(see p.1, No. 26) Each USB 2.0 header can
(9-pin USB_5_6) 4 support two ports.
(see p.1, No. 25) i
USB_PWR
USB 3.2 Genl Headers AP D There are two headers on
(19-pin USB3_3_4) Pia e soe this motherboard. Each
(see p.1, No. 28) y ‘D"’T;f;jgigs}x, USB 3.2 Gen1 header can
A (L support two ports.
(et
i i
I

(19-pin USB3_5_6) .
(see p.1, No. 10) i o son. JOIO o pa sehce

" e JOIO ke s

Inth_PA_SSTX. Inth_PB_SSTX+

IntA_PA_D+ Dummy

21



Front Panel Type C USB There is one Front

3.2 Genl Header Panel Type C USB 3.2

(20-pin USB31_TC_2) Genl Header on this

(see p.1,No.9) motherboard. This header

7 is used for connecting a
USB 3.2 Genl module for
USB Type-C Cable  additional USB 3.2 Genl

ports.

Front Panel Audio Header eND This header is for

PRESENCE#
MIC_RET

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 31)

connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
Q must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan  ran_speep_conTroL This motherboard provides five

4
Connectors CHFA ,;,:ﬁ%f:izz ; 4-Pin water cooling chassis fan
(4-pin CHA_FAN1/WP) GND ' connectors. If you plan to con-
(see p.1, No. 33) nect a 3-Pin chassis water cooler
fan, please connect it to Pin 1-3.
(4-pin CHA_FAN2/WP) GND
(see p.1, No. 24) FAZﬁﬁiﬁpEm
(4—pin CHAiFAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(see p.1, No. 18)
(4-pin CHA_FAN4/WP) 123
(see p.1, No. 23)
(4-pin CHA_FAN5/WP)
(see p.1, No. 15)
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CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/
WP_3A)

(see p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

13.
ATX 12V Power 8 5 This motherboard
Connector ULjd provides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) O]

(see p.1,No. 1)

power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

23



ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 34)

L0
Ul

Connecting an ATX
12V 4-pin cable here is

optional.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

Thunderbolt AIC
Connectors
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 32)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE3 (default
slot).

SPI TPM Header STpas This connector supports SPI
(13-pin SPI_TPM_]J1) D“T:Tisp‘ wos: Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 17) §|STT;:MJ|RQ system, which can securely store
OO[O[OJO[O]O keys, digital certificates, pass-
LQIQIQIIO f words, and data. A TPM system
| SPI_TPM_CS#
GND also helps enhance network
RSMRST# X L
AT security, protects digital
SPIbaz identities, and ensures platform
integrity.
RGB LED Headers . These two RGB headers are used
(4-pin RGB_LED1) 12V G R B to connect RGB LED extension

(see p.1, No. 29)
(4-pin RGB_LED2)
(see p.1, No. 7)

cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 36 for
further instructions on these two

headers.
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Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)

(see p.1, No. 30)

(3-pin ADDR_LED?2)

(see p.1, No. 6)

1
GND
DO_ADDR

vouT

2.7 Post Status Checker

These two Addressable headers
are used to connect Addressable
LED extension cable which
allows users to choose from
various LED lighting effects.
Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 37 for
further instructions on this
header.

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the

machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage

is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.8 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CN Vi) module, be sure to turn off
the AC power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel® CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Sockets (M2_1) supports M Key type 2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4 x4 (64
Gb/s) (Support with future processor only).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

0 Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

B A

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoft by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

i Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

-0
\Qa@{m
)

29



30

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2
and M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPClIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2) supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). The Ultra M.2 Socket (M2_3) supports M Key
type 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled.
* If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_5 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

The following is an example of installing M.2_SSD (NGFF) module into the M2_3.

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
I 3] | Step2
/ o !
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
3 location to be used.

-Q

C A

Nut Location A B C
PCB Length 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2260  Type 2280  Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

~©

\%{m

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
0Cz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G

SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com




2.11 Nahimic Audio

Nahimic audio software provides an incredible high definition sound technology which

boosts the audio and voice performance of your system. Nahimic Audio interface is

composed of four tabs: Audio, Microphone, Sound Tracker and Settings.

Ny

nahimic

cainG
J

SURROUND SOUND (Y] VOLUME O
STABILIZER

VWY

VOIGES O] 9 TREBLE ()

4, 4,

There are four functions in Nahimic audio :

1 Audio

2 Microphone

Sound
Tracker

4 Settings

From this tab, you can mute the current audio device, choose
between four factory audio profiles, turn all audio effects
on/off, restores the current profile to its default settings and
access Surround Sound and various features.

From this tab, you can mute the current mic device, choose
between two factory mic profiles, turn/off all microphone
effects, restore the current profile to its default settings, and
access Static Noise Suppression and various features.

The Sound Tracker provides a visual indication localizing
the sources of the sounds while in a game. These are
represented by dynamic segments pointing the direction
of the sounds: the more opaque they are, the stronger the

sounds are.

From this tab, you can access all settings and information of
the software.
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2.12 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED?2) on the

motherboard.

o

( RGB_LED2
|- 1 1
[J P 12vG R B \@x“
© []®
—
| ~ RGB_LED1
— o 1
() e ) ) ) A 12VG R B

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.



H470 Steel Legend

Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LEDI,
ADDR_LED?2) on the motherboard.

-
N

ADDR_LED2
%)
1 (/’
GND I
DO_ADDR L
VOuT o
ADDR_LED1 !
1
GND
DO_ADDR
VOouT

A 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.

X
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!
Drag the tab to customize your
preference.
Toggle on/off the
RGB LED switch

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard



H470 Steel Legend

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das H470 Steel Legend von ASRock entschieden haben —
ein zuverlassiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitdtskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedindert

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert
z werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die

aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung
gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten
Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete
Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren
auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

o ASRock H470 Steel Legend-Motherboard (ATX-Formfaktor)
« ASRock H470 Steel Legend - Schnellinstallationsanleitung

« ASRock H470 Steel Legend - Support-CD

o 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

o 4 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

o 2x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatz

o ATX-Formfaktor

« Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1200) der 10.
Generation und hoher

« Digi Power design

o 11-Leistungsphasendesign

« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 3.0-Technologie

o Intel® H470

 Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
o 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze
« Unterstiitzt DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
ungepufferter Speicher
* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® support DDR4 up to 2666.
o Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
« Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB
« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15-pu-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

« 2 PCI Express 3.0 x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE3): einzeln bei
x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
o 2 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz
« Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™
o 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)
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Grafikkarte « Integrierte Inte]” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

o Hardware-beschleunigende Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 Bit und VC-1 dienen nur der Dekodierung.
* VP8- und VP9-Enkodierugn werden von Windows-
Betriebssystemen nicht unterstiitzt.

o Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1

« Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX-Inhaltsschutz, UHD/HDR
Blu-ray Disc

o Dualer Grafikkartenausgang: Unterstiitzt HDMI- und
DisplayPort 1.4-Ports durch unabhéngige Monitor-Controller

o Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Aufl6sung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30 Hz

o Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit maximaler Auflgsung von 4K x
2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

o Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitat, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

« Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 1.4- und DisplayPort 1.4-Ports

o Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
und DisplayPort-1.4-Ports

Audio o 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1200-
Audiocodec)
o Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz
o 110-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker
« PCB-isolierte Abschirmung
« Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
o Goldene Audioanschliisse
« Nahimic Audio

LAN « 2,5-Gigabit-LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
» Dragon RTL8125BG
 Unterstiitzt Dragon 2,5G LAN-Software
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Riickblende,
E/A

Speicher

- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer
Anpassung
- Visuell ansprechende Benutzeroberfliche
- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
- Optimierte Standardeinstellung fiir Spiel-, Browser- und
Streaming-Modi
- Nutzerangepasste Priorititssteuerung
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
« Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
» Unterstiitzt PXE

» 2 x Antennenanschluss
o 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
¢ 1 x HDMI-Port
« 1xDisplayPort 1.4
1 x Optischer SPDIF-Ausgang
o 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
o 1x USB-3.2-Gen2-Type-A-Port (10 Gb/s) (ReDriver)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
o 1x USB-3.2-Gen2-Type-C-Port (10 Gb/s) (ReDriver)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
o 2x USB-3.2 Genl-Ports (Intel” H470) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_12
unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_12-Ports nicht unterstiitzt.
o 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
o HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral /
Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene
Audioanschliisse)

o 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_1 deaktiviert.
* Wenn M2_3 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_5 deaktiviert.



Anschluss
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o 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

o 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_3), unterstiitzt M-Key-Typ-
2260/2280/22110-M.2-SATA-II1-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

« 1x SPI-TPM-Stiftleiste
o 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
« 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
o 2x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen
« 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* CPU_FAN2/WP_3A unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 3A (36 W).
« 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP_3, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP und CHA_FANS5/WP konnen
automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet
wird.
o 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
1 x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
 1x Audioanschluss an Frontblende
« 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(Unterstiitzt nur ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0-Karten)
o 2x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (Intel®
H470) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
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BIOS-Funktion

Hardware-
iiberwachung

Betriebs-
system

Zertifizier-
ungen

2 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt vier USB 3.2 Genl-
Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2-Genl1-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende (Intel®
H470) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCIO,
VCCST, VCCSA Mehrfachspannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehiuse-/
Wasserpumpenliifter

Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC,CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zéhlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine

Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und

Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt

werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine

Ubertaktung verursacht wurden.



1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open
CMOS-16schen-Jumper 2-poliger Kurzgeschlossen: CMOS 18schen
(CLRMOSI) Jumper Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 27)

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Léschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieffen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten

Sie das System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.

H470 Steel L
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen

Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Verbinden Sie Ein-/Austaste,
Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehause

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+

Beachten Sie vor Anschlieflen
der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Inhres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber
die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und D?J:/IEMA‘:(ER Bitte verbinden Sie die Betrieb-

Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

PLED+
PLED-

LED des Gehéuses und den
Gehiéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.
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Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese sechs SATA-IIT-

SATA3_3

N

(SATA3_0: g m m Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 14) =l 1= SATA-Datenkabel fiir interne
(SATA3_1: z| I i o Speichergerite mit einer Datenti
siehe S. 1, Nr. 13) E |_ I_ E bertragungsgeschwindigkeit bis
(SATA3_2: @ “ 6,0 Gbls.
sieche S. 1, Nr. 11) SATA3 5 SATA3 4 * Wenn M2_2 durch ein SATA-
(SATA3_3: [—] Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
siehe S. 1, Nr. 12) SATA3_1 deaktiviert.
(SATA3_4: * Wenn M2_3 durch ein SATA-
siehe S. 1, Nr. 19) Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
(SATA3_5: SATA3_5 deaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 20)
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei Stiftleisten an

b

(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 26)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 25)

diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3,2 Genl-Stiftleisten
(19-polig, USB3_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 28)

(19-polig, USB3_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 10)

o Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB

3.2 Genl-Stiftleiste kann zwei

IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-

NI
IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

L]
il (] [e] [}

[ Vous
IntA_P_SSRX-
IniA_P_SSRX+H
GND

IniA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+

ND

Ports unterstiitzen.

intA_P_D-
\LIniA_P_D*
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Type-C-USB-3.2 Genl-
Stiftleiste fir die
Frontblende

(20-polig, USB31_TC_2)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Ports.
Audiostiftleiste GN,E’RE&%CRES Diese Stiftleiste dient dem
(Frontblende) ‘ h | ouT_RET Anschlielen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIOL1) O olo |o an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 31) ! £ Q?
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
mce
MIC2_L

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen

sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,Vorderes Mikrofon“-Register

in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen , Aufnahmelautstirke* an.

Gehduse-/Wasserpumpen- FAN—::ZEDF;C’\‘O':;’E‘E’S : Dieses Motherboard bietet
Liifteranschlusse FAN_VOLTAGE 2 vier 4-polige Wasserkiihlung-
(4-polig, CHA_FAN1/WP) one ' Gehiuseliifteranschliisse. Falls
(siehe S. 1, Nr. 33) Sie einen 3-poligen Gehduse-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
(4-polig, CHA_FAN2/WP) GND mdchten, verbinden Sie ihn bitte
(siehe S. 1, Nr. 24) FA’E;&?:Z?EPEED mit Kontakt 1 bis 3.
(4-polig, CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 18)

(4-polig, CHA_FAN4/WP) 1234
(siehe S. 1, Nr. 23)

(4-polig, CHA_FANS5/WP)

(siehe S. 1, Nr. 15)

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Genl-Stiftleiste fir die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines
USB-3.2 Genl-Moduls fiir
USB Type-C Cable zusitzliche USB-3.2 Genl-



CPU-Lifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-
Liifteranschluss (lautloser
Liifter). Falls Sie einen 3-poligen
CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-/Wasserpumpen-
Lifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/
WP_3A)

(siehe S. 1, Nr. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard

bietet einen 4-poligen
Wasserkiihlung-CPU-
Liifteranschluss. Falls Sie

einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-
Netzanschluss. Bitte schlieflen
Sie es zur Nutzung eines
20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt
13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss

(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schliefen
Sie es zur Nutzung eines
4-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt
5an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen
ist. SchlieRen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen

Anschluss an.

H470 Steel Legend
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ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 34)

L0
Ul

An diesen Anschluss schlieflen
Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

Thunderbolt-
Erweiterungskarten-
anschliisse

(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 32)

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte iiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™ AIC-Karte am
PCIE3 (Standardsteckplatz).

SPI-TPM-Stiftleiste sP-pas Dieser Anschluss unterstiitzt das
(13-polig, SPI_TPM_J1) D“'ZTYSH oa SPI Trusted Platform Module-
(siehe S. 1, Nr. 17) EFI:M ora (TPM) System, das Schliissel,
OIOIOIOIO[0) CI> ] digitale Zertifikate, Kennworter
1QIQIQ O(lD und Daten sicher aufbewahren
oo e kann. Ein TPM-System hilft
RSMRST#
SPLMISO zudem bei der Stiarkung
SPI_CSO
spLbaz der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewéhrleistet die
Plattformintegritit.
RGB-LED-Stiftleisten 4 Diese beiden RGB-Stiftleisten
12vG R B dienen dem Anschliefen eines

(4-polig, RGB_LEDI)
(siehe S. 1, Nr. 29)
(4-polig, RGB_LED?2)
(siehe S. 1, Nr. 7)

RGB-LED-Erweiterungskabels,
das dem Nutzer die Auswahl
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten ermdoglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschadigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu
diesen beiden Stiftleisten finden
Sie auf Seite 36.
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Adressierbare-LED- 1 Diese beiden Adressierbare-
Stiftleisten GND LED-Stiftleisten dienen dem
(3-polig, ADDR_LED1) VOUDTO’ADDR Anschlieflen eines Adressierbare-
(siehe S. 1, Nr. 30) LED-Erweiterungskabels,
(3-polig, ADDR_LED2) das dem Nutzer die Auswahl
(siehe S. 1, Nr. 6) zwischen verschiedenen LED-

Lichteffekten ermdglicht.
Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-

Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 37.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H470 Steel Legend, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le
contenu de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications
du présent document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock
sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre
carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que
vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est
également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

» Carte mere ASRock H470 Steel Legend (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock H470 Steel Legend

o CD dassistance ASRock H470 Steel Legend

o 2x cébles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

4 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)

« 2 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)



H470 Steel Legend

1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

o Facteur de forme ATX

« Prend en charge les processeurs Intel” Core™ 10éme Gen et de
prochaine génération (Socket 1200)

» Digi Power design

» Alimentation a 11 phases

» Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 3.0

« Intel® H470

o Technologie mémoire double canal DDR4
» 4x fentes DIMM DDR4
« Prend en charge DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 les
mémoires sans tampon non ECC
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu'a 2933; Core™ (i5/
i3), Pentium® et Celeron® prend en charge DDR4 jusqu'a 2666.
« Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)
 Capacité max. de la mémoire systéme : 128 Go
o Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
» Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

« 2x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3) : simple en
mode x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
2 x fentes PCI Express 3.0 x1
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX" et CrossFireX"
o 1 xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)
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Graphiques « La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et
les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un contréleur graphique.

» Codecs daccélération matérielle : AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits et VC-1 sont uniquement destinés au décodage.
* Lencodage VP8 et VP9 nest pas pris en charge par le systeme
dexploitation Windows.

o Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1

« Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, protection de contenu
Intel® SGX, disque Blu-ray UHD/HDR

o Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.4 via controleurs d’affichage indépendants

» Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30 Hz

» Prend en charge la technologie DisplayPort 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

« Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

o Prend en charge HDCP 2.3 via ports HDMI 1.4 et
DisplayPort 1.4

o Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 1.4 et DisplayPort 1.4

Audio o Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1200)
« Compatible audio Blu-ray Premium
« Prend en charge la protection contre les surtensions
« 110dB SNR DAC avec amplificateur différentiel
« Blindage isolant PCB
« Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
« Connecteurs jack audio or
« Audio Nahimic

Réseau « 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s
o Dragon RTL8125BG
o Prend en charge le logiciel Dragon 2,5G LAN
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- Controle de la bande passante a réglage automatique
intelligent
- Interface visuelle conviviale
- Statistiques d'utilisation du réseau visuel
- Paramétrage par défaut optimisé pour les modes Jeu,
Navigateur et Diffusion
- Controle des priorités personnalisé par l'utilisateur
o Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
» Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
o Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az
o Prend en charge PXE

Connectique du « 2 x ports antenne
panneau arriére o 1x port souris/clavier PS/2
o 1xport HDMI
» 1xDisplayPort 1.4
o 1 x port sortie optique SPDIF
o 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)
o 1xport USB 3.2 Gen2 Type A (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
o 1xport USB 3.2 Gen2 Type C (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
o 2xports USB 3.2 Genl (Intel® H470) (Protection contre les
décharges électrostatiques)
* L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports
USB3_12.
* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en
charge sur les ports USB3_12.
o 1xport RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)
» Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriére / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone
(Connecteurs jack audio or)

Stockage « 6x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
17), NCQ, AHCI et « Hot Plug »*
* 81 M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_1 est désactivé.
* Si M2_3 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_5 est désactivé.
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Connecteur

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqua Gen3 x4 (32 Go/s)**

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_3), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280/22110 touche M et M.2 PCI
Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

o 1 xembase SPI TPM
o 1x prise DEL dalimentation et haut-parleur
¢ 2xembase DEL RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
« 2 x embases DEL adressables
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
o 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
o 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* CPU_FAN2/WP_3A prend en charge un ventilateur de
refroidisseur deau d’'une puissance maximale de 3A (36 W).
« 5x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP et CHA_FAN5/WP peuvent détecter
automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est
utilisé.
o 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
o 1x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
o 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
o 1x connecteur audio panneau frontal
o 1x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge
de la carte ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0 uniquement)
» 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Intel®

H470) (Protection contre les décharges électrostatiques)



Caractéristiques
du BIOS

Surveillance du
matériel

Systeme
d’exploitation

Certifications

H470 Steel Legend

2 x embase USB 3.2 Genl1 (4 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre
les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl Type C sur panneau avant (Intel®
H470) (Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymeétre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse

du ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
Contrdle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau

Surveillance de la tension dalimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST,
VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée

par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du

systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre

tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS Cavalier Court-circuité : Fonction Clear
(CLRMOSI1) (jumper) a CMOS

(voir p.1, No. 27) 2 broches Ouvert : Par défaut

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systeme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une
mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis léteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

bt

ces embases ou connecteurs end igera irré t votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de

Embase du panneau systeme
(PANNEAUT a 9 broches)
(voir p.1, No. 21) réinitialisation et le témoin
détat du systéme présents sur

le chéssis sur cette embase en

HDLED- .
DLED: respectant la configuration

des broches illustrée ci-
dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton d'alimentation):
Q pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer

la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d’alimentation et Di:f;:: T Veuillez brancher la DEL

haut-parleur d'alimentation du chéssis et le

(SPK_PLEDI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 22)

haut-parleur du chassis sur ce
connecteur.

PLED+
PLED-
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Connecteurs Serial ATA3

SATA3 3

Ces six connecteurs SATA3

NI =

(SATA3_0: g m I- sont compatibles avec les
voir p.1, No. 14) 5 =] = cables de données SATA
(SATA3_I: o [Tl [77] = pour les appareils de stockage
voir p.1, No. 13) g |- m g internes avec un taux de
(SATA3_2: & = & transfert maximal de
voir p.1, No. 11) 6,0 Go/s.
(SATA3_3: SATA3 5 SATA3_4 * Si M2_2 est occupé par un
voir p.1, No. 12) [——l [—I périphérique M.2 type SATA,
(SATA3_4: SATA3_1 est désactivé.
voir p.1, No. 19) * 81 M2_3 est occupé par un
(SATA3_5: périphérique M.2 type SATA,
voir p.1, No. 20) SATA3_5 est désactivé.
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend

5.

(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 26)
(USB_5_6 a9 broches)
(voir p.1, No. 25)

P-
USB_PWR

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut
prendre en charge deux
ports.

Embases USB 3.2 Genl
(USB3_3_4 a 19 broches)
(voir p.1, No. 28)

(USB3_5_6 a 19 broches)
(voir p.1, No. 10)

IntA_P_D+

IntA_P_D-
G

ND
IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-
G

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

D

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-

IntA_P_D+

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Cette carte mére comprend
deux connecteurs. Chaque
embase USB 3.2 Genl peut
prendre en charge deux
ports.




Embase USB 3.2 Genl Type C

Cette carte mere comprend

sur panneau avant une embase USB 3.2 Genl
(USB31_TC_2 a 20 broches) Type C sur le panneau
(voir p.1, No. 9) avant. Cette embase sert
a connecter un module
E— USB 3.2 Genl pour des
USB Type-C Cable ports USB 3..2 Genl
supplémentaires.
Embase audio du panneau N sence# Cette embase sert au

frontal
(HD_AUDIOL1 4 9 broches)
(voir p.1, No. 31)

&

branchement des appareils
audio au panneau audio
frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

N

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur de ~ FAN_SPEED_CONTROL 4+ Cette carte mére est dotée

chéssis/pompe a eau CH:[,:?%E:ZE ; de cinq connecteurs pour

(CHA_FAN1/WP a4 broches) GND ' ventilateur de chassis &

(voir p.1, No. 33) GND refroidissement par eau a 4
FAN_VOLTAGE broches. Si vous envisagez

CHA_FAN_SPEED

(CHA_FAN2/WP a4 broches) FAN_sPEED conTROL  de connecter un ventilateur

(voir p.1, No. 24) de refroidisseur d'eau pour

(CHA_FAN3/WP a4 broches) — chassis a 3 broches, veuillez le

(voir p.1, No. 18) brancher sur la Broche 1-3.

(CHA_FAN4/WP a4 broches)

(voir p.1, No. 23)

(CHA_FANS5/WP a4 broches)

(voir p.1, No. 15)

H470 Steel Legend
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Connecteur du ventilateur du
processeur

(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée
d’un connecteur pour
ventilateur de processeur
(Quiet Fan) a 4 broches. Si
vous envisagez de connecter
un ventilateur de processeur
a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour ventilateur
de processeur /pompe a eau
(CPU_FAN2/WP_3A a4
broches)

(voir p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mére est dotée
d’un connecteur pour
ventilateur de processeur a
refroidissement par eau 4 4
broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette carte mére est
dotée d’un connecteur
d’alimentation ATX & 24
broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est
dotée d’un connecteur
‘alimentation ATX 12V
a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour l'unité centrale et non
pour la carte graphique.
Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce
connecteur.




Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 34)

N
Ul

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur.

*La fiche d'alimentation
électrique s'adapte a ce
connecteur dans un seul sens.

Connecteurs Thunderbolt AIC
(TB1 a 5 broches)
(voir p.1, No. 32)

Veuillez connecter une

carte dextension (AIC)
Thunderbolt™ au connecteur
AIC Thunderbolt via le cable
GPIO.

*Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE3
(emplacement par défaut).

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches)
(voir p.1, No. 17)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOS

RST#
|TﬁM,HRQ

Ce connecteur prend en
charge un module SPI TPM
(Trusted Platform Module

- Module de plateforme
sécurisée), qui permet de
sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe
et données en toute sécurité.
Le systeme TPM permet
également de renforcer la
sécurité du réseau, de protéger
les identités numériques et
de préserver l'intégrité de la
plateforme.

Embase LED RVB
(RGB_LED1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 29)
(RGB_LED?2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 7)

12VG R B

Ces deux embases RVB
servent a connecter le cable
d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de
choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais
le cable LED RVB dans le
mauvais sens ; dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page
36 pour des instructions
supplémentaires sur ces deux
embases.

H470 Steel Legend
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Embases LED adressables 1
(ADDR_LED1 a 3 broches) GND
(voir p.1, No. 30) DO_ADDR

vouT
(ADDR_LED?2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 6)

Ces deux embases adressables
servent a connecter le cable
d'extension LED adressable
qui permet aux utilisateurs de
choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais
le cable LED adressable dans
le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page

37 pour des instructions
supplémentaires sur cette
embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock H470 Steel Legend, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,
il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piit
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

o Scheda madre ASRock H470 Steel Legend (Form Factor ATX)
« Guida all'installazione rapida di ASRock H470 Steel Legend

« CD di supporto ASRock H470 Steel Legend

o 2x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

o 4 xviti per Socket M.2 (opzionali)

« 2x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

66

Fattore di forma ATX

Supporta i processori Intel Core (Socket 1200) di 10° e successive
generazioni

Digi Power design

Potenza a 11 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0
Intel® H470

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) supporta DDR4 fino a 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
e Celeron®supporta DDR4 fino a 2666.

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalitd non ECC)

Capacitad max. della memoria di sistema: 128GB
Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

2 alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3): singolo a
x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

2 x alloggi PCI Express 3.0 x1

Supporta AMD Quad CrossFireX" e CrossFireX™

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel®* CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.
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o Codec con accelerazione hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit e VC-1 servono solo per la decodifica.
* La codifica VP8 e VP9 non ¢ supportata dal sistema operative
Windows.

o Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video Intel® Quick,
Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1

o Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia
gamma di colori), Microsoft PlayReady 3.0, Protezione dei
contenuti Intel® SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

» Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4
tramite controller display indipendenti

o Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096
x 2160) a 30 Hz

 Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2304) a 60 Hz

« Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

» Supporto HDCP 2.3 con le porte HDMI 1.4 e DisplayPort 1.4

o Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI 1.4
e DisplayPort 1.4

Audio o Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1200)
o Supporto audio Blu-ray Premium
 Supporta protezione da sovratensione
o 110dB SNR DAC con amplificatore differenziale
o Schermatura isolata PCB
« Layer PCB individuali per canali audio R/L
o Connettori audio dorati
» Nahimic Audio

LAN « 2.5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s
» Dragon RTL8125BG
« Supporto di Dragon 2.5G LAN Software
- Controllo intuitivo di regolazione automatica della larghezza di
bandal
- Interfaccia grafica facile da usare
- Statistiche d'uso della rete
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

- Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalita di Gioco,
Navigazione e Streaming
- Controllo priorita personalizzato dall'utentel
o Supporto WOL (Wake-On-LAN)
« Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
» Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
o Supporto PXE

« 2x porte antenna
« 1x porta mouse/tastiera PS/2
e 1xporta HDMI
« 1xDisplayPort 1.4
« 1x porta uscita SPDIF ottico
« 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
o 1x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Supporto
protezione ESD)
o 1x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Supporto
protezione ESD)
o 2xporte USB 3.2 Genl (Intel®* H470) (supporto protezione da
scariche elettrostatiche)
* Ultra USB Power ¢é supportato su porte USB3_12.
* La funzione di attivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB3_12.
« 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
« Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio

dorati)

o 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1
sara disabilitato.
* Se M2_3 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_5
sara disabilitato.

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo M Key 2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino
a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_3), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**
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** Supporta la tecnologia Intel® Optane™
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

Connettore « 1x connettore SPI TPM
o 1x connettore LED alimentazione e altoparlante
o 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
o 2x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W

« 1x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1l A (12 W).

1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* CPU_FAN2/WP_3A supporta ventole di sistemi di raffreddamento
ad acqua di potenza massima di 3A (36W).

» 5x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FANS5/WP sono in grado di
rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.

o 1x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)

» 1x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)

» 1x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)

» 1x connettore audio pannello frontale

» 1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)

o 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (Intel®
H470) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)

o 2x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

o 1xporta USB 3.2 tipo C connettore Genl (Intel* H470) (Supporto
protezione ESD) sul pannello frontale
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http.//www.asrock.com

f Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking

o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema.
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni
provocati da overclocking.



1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS
(CLRMOS1) Jumpera

(vedere pag. 1, n. 27)

. Aperto: Predefinito
2 pin

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. I dati presenti nella CMOS includono
informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema, data, ora e
parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema
alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione,
quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su CLRMOS] per 3
secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS.

Se & necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare

prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento
della CMOS.

H470 Steel L
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del Collegare il tasto d'alimentazione,
sistema
(PANELI a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 21)

il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita di

HDLED-
HDLED+

seguito. Annotare i pin positivi e

negativi prima di collegare i cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto

Q PWRBTN (tasto dalimentazione):

dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale

riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del

pannello frontale consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED

dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e
lassegnazione dei pin siano corrette.

Connettore LED DiPME'\:I*\’:ER Collegare i LED alimentazione e

alimentazione e laltoparlante a questo connettore.
altoparlante
(SPK_PLEDI a 7 pin)

(vedere pag. 1, n. 22)

PLED+
PLED-
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Connettori Serial ATA3 :| ‘ $| Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: E |_ m E supportano cavi dati SATA
vedere pag.1, n. 14) 0 == O per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: :| i ;| interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 13) E |_ |_ E trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: @ P xge M2_2 ¢ occupato da un
vedere pag. 1, n. 11) SATA3 5 SATA3 4 dispositivo M.2 di tipo SATA,
(SATA3_3: SATA3_1 sara disabilitato.
vedere pag.1, n. 12) *Se M2_3 ¢ occupato da un
(SATA3_4: dispositivo M.2 di tipo SATA,
vedere pag. 1, n. 19) SATA3_5 sara disabilitato.
(SATA3_5:
vedere pag. 1, n. 20)
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori su
(USB_3_4 a9 pin) i questa scheda madre. Ciascun
(vedere pag. 1, n. 26) header USB 2.0 puo supportare
(USB_5_6 a9 pin) 4 due porte.
(vedere pag. 1, n. 25)
Header USB 3,2 Genl s Ci sono due connettori su questa
(USB3_3_4a 19 pin) A S scheda madre. Ciascun header
(vedere pag. 1, n. 28) WA‘;T‘;:P;;;” USB 3.2 Genl pud supportare
5 | due porte.
i olololc
AP S5Rx-

(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 10) s o

Inth_PA_SSRX. Inth_PB_SSRX+

G Higtigitio
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Connettore USB 3.2 Genl
tipo C pannello anteriore
(USB31_TC_2 a 20 pin)
(vedere pag. 1, n.9)

E presente un connettore
USB 3.2 Genl tipo C pannello
anteriore su questa scheda

madre. Questo connettore viene

utilizzato per il collegamento

di un modulo USB 3.2 Genl
USB Type-C Cable per porte USB 3.2 Genl
supplementari.
Header audio pannello N EsENCE# Questo header serve a collegare
MIC_RET
anteriore ‘ "oumsr i dispositivi audio al pannello
(HD_AUDIOL1 a 9 pin) Io |o audio anteriore.
1 ] @] (o]
(vedere pag. 1, n. 31) o
‘ J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

R

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sessi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é
necessario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola FAN_SPEED_CONTROL 4 Questa scheda madre ¢ dotata di
CHA_FAN_SPEED 3
chassis / pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE 2 cinque connettori ventola a 4 pin
GND !
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) per il raffreddamento ad acqua del
(vedere pag. 1, n. 33) telaio. Se si decide di collegare una
oD ventola telaio con raffreddamento
CHA_FAN2/WP a 4 pin) FAN_VOLTAGE ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
CHA_FAN_SPEED
vedere pag. 1, n. 24) FAN_sPEED_ConTROL  1-3-
CHA_FAN3/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 18) —

(
(
(
(
(
(
(
(

CHA_FAN4/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 23)
CHA_FAN5/WPa 4 pin)
vedere pag. 1, n. 15)
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FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Connettore ventola CPU /
pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP_3A a4
pin) T2 54

(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di L ——

alimentazione ATX da
12V 4 1
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX
a 4 pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Connettore di

—
alimentazione ATX da [ ]
12V O

(ATX12V2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 34)

Collegare un alimentatore
ATX a 12 V a questo

connettore.

*La spina di alimentazione
puo essere inserita in questo
connettore con un solo

orientamento.
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Connettori Thunderbolt
AIC

(TBI1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 32)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al
connettore Thunderbolt AIC
utilizzando il cavo GPIO.
*Installare la scheda AIC
Thunderbolt™ su PCIE3 (slot
predefinito).

Connettore SPI TPM s Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_]J1 a 13 pin) DU"S'L",XSP‘ os sistema SPI Trusted Platform
RST# O
(vedere pag. 1,n.17) (Tou_riva Module (TPM), che puo
SIOTOIOIOIOI0 archiviare in modo sicuro chiavi,
1QIQIO Q(lD ? certificati digitali, password e
anp o dati. Un sistema TPM permette
RSMRST#
SPLMISO anche di potenziare la sicurezza
SPI_CS0
Spl-baz della rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita
della piattaforma.
Collettore LED RGB 1 Questi due collettori RGB
12VG R B

(RGB_LED1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)
(RGB_LED2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

vengono utilizzati per collegare
la prolunga LED RGB, che
consente agli utenti di scegliere
tra vari effetti di illuminazione a
LED.

Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo
potrebbe danneggiarsi.

*Fare riferimento a pagina 36
per ulteriori istruzioni su questi

due connettori.
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Header LED indirizzabili 1 Questi due header LED
(ADDR_LEDI a 3 pin) GND indirizzabili vengono utilizzati
(vedere pag. 1, n. 30) VOUDTO’ADDR per collegare la prolunga LED
(ADDR_LED?2 a 3 pin) indirizzabile, che consente agli
(vedere pag. 1, n. 6) utenti di scegliere tra vari effetti di

illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 37
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

77



78

1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H470 Steel Legend, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que
esté utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad

de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock H470 Steel Legend (Factor de forma ATX)
« Guia de instalacion répida de ASRock H470 Steel Legend

+ CD de soporte de ASRock H470 Steel Legend

o 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

4 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

2 x separadores para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

o Factor de forma ATX

« Admite procesadores Intel” Core™ de la 10a generacién y
posteriores (zdcalo 1200)

« Digi Power design

» Disefio de 11 fases de alimentacién

o Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

o Intel® H470

« Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4 xranuras DIMM DDR4

« Compatible con DDR4 2933/2800/2666/2400/2133
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) compatible con DDR4 de hasta 2933; Core™ (i5/
i3), Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta 2666.

o Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento

en modo no ECC)

« Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB

o Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

» Contacto 15 Gold en ranuras DIMM

« 2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3): simple a x16
(PCIE1); dual a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque
« 2x Ranuras PCI Express 3.0 x1
« Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™
o 1xM.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/
BT tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)
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Graficos « Intel° UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.

o Cddecs acelerados por hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits,
MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits y VC-1 son solo para descodificacion.
* El sistema operativo Windows no admite la codificacién VP8 y
VP9.

o Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid/
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o Seguridad de visualizacion y contenido: Rec. 2020 (gama
de colores amplia), Microsoft PlayReady 3.0, proteccion de
contenido Intel® SGX, disco Blu-ray UHD/HDR

o Salida grafica dual: compatible con puertos HDMI y
DisplayPort 1.4 mediante controladores de pantalla
independientes

« Compatible con HDMI 1.4 con una resolucién méaxima de 4K
x 2K (4096x2160) a 30 Hz

« Compatible con DisplayPort 1.4 con una resoluciéon maxima
de 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

o Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

« Compatible con HDCP 2.3 con puertos HDMI 1.4 y
DisplayPort 1.4

o Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4

Audio « 7.1 Audio CH HD con Proteccién de contenido (Realtek
ALC1200 Audio Codec)
« Compatible con audio Blu-ray Premium
o Admite proteccion contra sobretensiones
« DAC con SNR de 110 dB con amplificador diferencial
« Proteccién de aislamiento de PCB
« Capas PCB individuales para canal de audio D/I
« Conectores de audio de oro
o Audio Nahimic
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LAN o 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

o Dragon RTL8125BG

o Admite el software Dragon 2,5G LAN
- Ajuste automatico inteligente del control de ancho de banda
- Interfaz de usuario sencilla visual
- Estadisticas de uso de red visuales
- Configuracioén predeterminada optimizada para juegos, el

explorador y modos de streaming

- Control de prioridades personalizado por el usuario

o Admite la funcién Reactivacion de LAN

o Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

o Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

o Admite PXE

E/S en panel « 2 x Puertos de antena
posterior o 1x puerto de ratén/teclado PS/2
e 1xpuerto HDMI
« 1xDisplayPort 1.4
1 xpuerto de salida SPDIF 6ptica
« 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)
o 1xPuerto USB 3.2 Gen2 Tipo-A (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
protecciéon ESD)
o 1xPuerto USB 3.2 Gen2 Tipo-C (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)
o 2x Puertos USB 3.2 Genl1 (Intel® H470) (admite proteccion
contra descargas electrostaticas)
* La alimentacion USB ultra se admite en los puertos USB3_12.
* La funcién de reactivacion ACPI no se admite en puertos
USB3_12.
e 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
o Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Microfono (conectores de

audio de oro)

Almacenamiento « 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17), NCQ, AHCI y conexidn en caliente*
* Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_1 se deshabilitara.
* Si M2_3 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA,

SATA3_5 se deshabilitara.
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Conector

o 1x Zobcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 1x Zobcalo Ultra M.2 (M2_3) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M.2 de tipo 2260/2280/22110 con clave M y el médulo
PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel®

** Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de
arranque

** Admite el kit U.2 de ASRock

« 1x Conector SPI TPM
o 1xLED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
o 2x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
o 2x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15W) en total
o 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
« 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* CPU_FAN2/WP_3A admite ventilador del disipador por agua
con una potencia de ventilador maxima de 3A (36 W).
« 5x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP y CHA_FAN5/WP se pueden detectar
automaticamente si se usa el ventilador de 3 o0 4 contactos.
o 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector
de alimentacion de alta densidad)
o 1 Conector de alimentacion de 8 contactos y 12V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
o 1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
o 1x Conector de audio en el panel frontal
o 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se
admite tarjeta 3 AIC R2.0 Thunderbolt)
o 2x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Intel* H470) (Admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
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» 2 x Base de conexiones 3.2 Genl (admite 4 puertos USB
3.2 Genl) (concentrador ASMedia ASM1074) (Admite
proteccion contra descargas electrostaticas)

» 1x Base de conexiones USB 3.2 Genl Tipo C en el panel
frontal (Intel® H470) (admite proteccién ESD)

Funcion dela « BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grifica de

BIOS

usuario multilingiie

» Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

o Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT,
DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Monitor de o Deteccién de temperatura: Ventiladores de la bomba de

hardware

SO

agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

o Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de
agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

« Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad
del ventilador del chasis por temperatura de la CPU):
Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/
CPU, CPU

« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

o Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

o Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certificaciones « FCCyCE

« Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de
alimentacion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.

No 0s ninguna resp bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.

83



84

1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W W

Short Open
Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de
(CLRMOS1)

2 contactos
(consulte la pag. 1, n° 27)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la
hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacién, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa

de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de
actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo

antes de que realice el borrado del CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de

f Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

HDLED-
HDLED+

Conecte el boton de alimentacion,
el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de
forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte
su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los
cables y los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacién y D?JF;AEIVTYKFR Conecte el LED de alimentacion
base de conexiones para la del chasis y el altavoz del chasis a
altavoz esta base de conexiones.
(SPK_PLEDI1 de 7

contactos)

(consulte la pag. 1, n° 22)

PLED+
PLED-
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Conectores Serie ATA3 $| :| Estos seis conectores SATA3
(SATA3_0: E m m E son compatibles con cables de
consulte la pag. 1, n° 14) & 1=l 1=l & datos SATA para dispositivos de
(SATA3_1: S, 1] = almacenamiento interno con una
consulte la pag.1, n° 13) g I |_ g velocidad de transferencia de
(SATA3_2: « ==l ) datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag.1, n° 11) * Si M2_2 se ocupa con un
(SATA3_3: SATAS S SATAS 4 dispositivo M.2 de tipo SATA,
consulte la pag. 1, n° 12) SATA3_1 se deshabilitara.
(SATA3_4: * Si M2_3 se ocupa con un
consulte la pag.1, n° 19) dispositivo M.2 de tipo SATA,
(SATA3_5: SATA3_5 se deshabilitara.
consulte la pag.1, n° 20)
Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones en
(USB_3_4 de 9 contactos) T esta placa base. Cada cabezal
(consulte la pag. 1, n° 26) USB 2.0 admite dos puertos.
(USB_5_6 de 9 contactos) "
(consulte la pag. 1, n° 25)
Cabezales USB 3.2 Genl Theso Hay dos bases de conexiones en
(USB3_3_4 de 19 i {éfifé?;x, esta placa base. Cada cabezal
contactos) foeaes USB 3.2 Genl admite dos
(consulte la pag. 1, n° 28) el ‘ ‘ puertos.
! olo Tvm
Vbus
(USB3_5_6 de 19 n e some JOTO o somns
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 10) "":::::::TT: i pe_seTx:
onp Inta_PB_0-
s s i

Base de conexiones
USB 3.2 Genl1 de tipo C
en el panel frontal
(USB31_TC_2 de

20 contactos)

(consulte la pag. 1, n°9)

LE*%

USB Type-C Cable

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Genl de tipo C en el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se
utiliza para conectar un médulo
USB 3.2 Genl para puertos
USB 3.2 Genl adicionales.
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Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIOLI de 9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 31)

GND .1
PRESENCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET i o )
conectar dispositivos de audio al

panel de audio frontal.

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

Q 1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en

nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” en el panel de
control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion”.

Conectores del ventilador

de la bomba de agua/chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 33)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)
(CHA_FAN4/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)
(CHA_FAN5/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

FAN_SPEED_CONTROL

4+ Esta placa base incluye cinco
CHA_FAN_SPEED 3 .
FAN_VOLTAGE > conectores para el ventilador
GND 1 . .
del chasis para sistemas de
GND refrigeracion por agua de 4

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

clavijas. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
refrigeracion por agua del chasis
123 4 de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.
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Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Esta placa base contiene
un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de
CPU de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP_3A de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU

de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector de alimentacién
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion
ATX de 20 contactos,
conéctela en los contactos del
lal13.

Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pdg. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién
ATX de 12V y 8 contactos.
Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentacion
conectado corresponda a
este CPU y no a la tarjeta
grafica. No conecte el cable
de alimentacion PCle a este
conector.
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Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 34)

L0
L]

Conecte una fuente de
alimentacion ATX 12V en este
conector.

*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una unica direccion.

Conectores Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 32)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del
cable GPIO.

*Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE3 (ranura

predeterminada).
Conector SPI TPM Sps Este conector es compatible
(SPI_TPM_J1 de 13 Dy con el sistema SPT Médulo
contactos) Tremr. de Plataforma Segura
(consulte la pag. 1, n° 17) BIOOo (IDTgA e (TPM, en inglés), que puede
1QIOIOIOIO ? almacenar de forma segura
GlNg"UPMfCS” claves, certificados digitales,
SP[‘;.“Q?” contrasenas y datos. Un
sp?féacfn sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades
digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.
Cabezales de LED RGB 4 Estas dos bases de conexiones
(RGB_LED1 de 4 12vG R B RGB se utilizan para conectar
contactos) el alargador de LED RGB

(consulte la pag. 1, n° 29)
(RGB_LED2 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 36 para
obtener mds instrucciones
sobre estas dos bases de

conexiones.
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Cabezales de LED
direccionables
(ADDR_LEDI de 3
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 30)
(ADDR_LED2 de 3
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

4
GND
DO_ADDR

VouT

Estas dos cabezales de LED
direccionables se utilizan para
conectar el cable de la extensiéon
LED direccionable que permite
alos usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable
con la orientacion incorrecta
ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

*Consulte la pagina 37 para
obtener mds instrucciones sobre
esta base de conexiones.
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1 BBepeHue

Brrarogapum Bac 3a mpuo6peTeHne Hafie)XHOIT crcteMHOI ratel ASRock H470 Steel
Legend, BbIITycKaeMoii IOJ; TOCTOSHHBIM )KECTKMM KOHTPOJIEM KadecTBa KOMIIaHUI

ASRock. Ora maTepuHCKas 1aTa obecrieuBaeT BeMMKOMEIHYIO TPOM3BOSUTETLHOCTD 1
OT/IMYAETCSA HAJIOKHOI KOHCTPYKI[Meil B COOTBETCTBUY C TpeboBaHMAMY Komnanuu ASRock

B OTHOLIECHNM Ka4€CTBA U OJITOBEYHOCTU.

o npuuume 06HO8KEHUS XAPAKMEPUCIUK CUCEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosiujeti 00KyMeHmauuu Mosxem 6oimb U3MeHeHO
6e3 npedsapumenvozo ysedomnenus. IIpu usmeHenuu codepiumozo HACMOAULE20
dokymeHma e2o 06Ho6nIeHHAs 6epcust Gydem docmynua Ha ée6-catime ASRock 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu Heo6X00uMOCMu mexHu4ecKkoti no00epimKu,
CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOIL NAAMOTl, nocemume 8e0-caiim u Hailoume Ha Hem
uHPOpMayuIo 0 MOOenU UCNONL3YeMOil Bamy Mamepunckoli nnamol. Ha se6-caiime
ASRock maxace mosicHo Haiimu camvlii nocnedHuti nepeuerv noddepicusaemvix VGA-

xapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnneKT noctaBKku
o Marepunckas mata ASRock H470 Steel Legend (popm-dakrop ATX)

« Kparkoe pykoBopcTBo 1o ycranoske maarbl ASRock H470 Steel Legend

o Kommaxr-puck ¢ IO mns mwaarst ASRock H470 Steel Legend

o 2 kabenst nepepaun gaHubix Serial ATA (SATA) (nprno6GpeTarTcst OTAENIbHO)
o 4 BuHTA 151 ¢110TOB M.2 (IprnoGpeTarnTCs OTAENIbHO)

o 2 croiika s rHesfa M.2 (mpro6peTaoTcs OT/e/IbHO)
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma « ®opm-pakrop ATX

un « Tomuepxusaer npomeccopst Intel” Core™ 10-ro n 6ymymmx
nokosenuit (coker 1200)
« Digi Power design
e Cucrema nuranus 11

o TlognepsxuBaercs rexuomorus Intel® Turbo Boost 3.0
Yuncer « Intel®* H470

MamaTtb o JIByxxaHambHasg mamaTb DDR4
¢ 4 ruesga DDR4 DIMM
« Iloppmepsxka mopyneit mamsaTu DDR4 2933/2800/2666/2400/2133
Non-ECC Unbuffered
* NononHuTenbHas nH(popMaLys npepcrasieHa B Crycke
cosMecTiMoit mamaTy (Memory Support List) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) moppep>xusator mamsatb DDR4 ¢ wacToroit 5o 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® u Celeron® ojep>KuBakoT maMsitb DDR4
C 9aCTOTOI 1o 2666.
o Tlomnepsxka mogyreit mamsitu ECC UDIMM (pa6oTa B pexxnme,
ormmarom ot ECC)
o MakcumanbHbiit 06pem O3Y: 128 T
o TlopnepsxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Ilo3onmouennsie (15 MKM) KOHTAKThI ¢71oToB DIMM

Cnotbl o 2 PCI Express 3.0 x16 raesy, (PCIE1/PCIE3): oguHapHbIil Ipu
pacwmpeHuns x16 (PCIE1); gBoitnoit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3)*
* Iopep>KMBAIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy304HbIX SSD-mcky Tuna
NVMe

« 2 cnorta PCI Express 3.0 x1

o Tlogmepsxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

o 1 cmor M.2 (xmiou E) s mogynsa WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (BcTpoennsie WiFi/BT)

Fpaduueckasn o Bcrpoennsiit Buneoagantep Intel” UHD Graphics 1 BbIxomst
noacucTema VGA noppiep>XxnBaroTcs TonbKo npu ucnonbzosanuu 1T co
BCTPOEHHBIMM IPApUUeCKIMI TPOLIECCOPAMIL.
» Kopexu c anmapatabiM yckopennem Hardware Accelerated
Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 61T,
VP8, VP9 8 6ut, VP9 10 6ut, MPEG2, MJPEG, VC-1
* VP9 10 6ur n VC-1 * VP9 10bit and VC-1 are for decode only.-
TOJIBKO JI/ISt IeKOZVPOBAHNA.
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* Kopuposaune VP8 u VP9 ne noppepxusaercss OC Windows.*
VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

o Tpadwmxa, mymprumenya u Beruncnenns: Graphics, Media &
Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, BcrpoerHble
BusyanbHble aeMeHTs Intel®, Intel® Quick Sync Video,
Tubpupnas / nepexmodaemas rpaduka, OpenCL 2.1Microsoft
DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick
Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o Oro6paxenne u 6esomacHocTb copiepkanus Display & Content
Security: Rec. 2020 (mmpokas 1jBetToBas ramma), Microsoft
PlayReady 3.0, 3amura cogepxanns Intel” SGX, Inck UHD/
HDR Blu-ray Rec.2020 (Wide Color Gamut), Microsoft
PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection, UHD/HDR Blu-
ray Disc

« JIBa rpaduyeckux BbIxozia: moanepxka mopros HDMI n
DisplayPort 1.4 He3aBUCHMBIMI KOHTDPOJIIEPAMM AUCIITIES

o Tlopmepxxka HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHbIM paspenieHneM 10 4K x
2K (4096x2160) mpu 30 T'x

o IloppmepxuBaeTcs DisplayPort 1.4 ¢ MaKCMMaTbHBIM
paspeuterreMm no 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 I1g

o Iloppepxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/nser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes mopr HDMI 1.4
(tpebyercs coorsercrByiomuit HDMI-monuTOp)

o Ioppepxusaerca ¢yukiys HDCP 2.3 yepes noptet HDMI 1.4
u DisplayPort 1.4

« Tlopmepskka BbiBozia Buzieo ¢ pasperuenvem 4K Ultra HD (UHD)
Ha moptst HDMI 1.4 n DisplayPort 1.4

3ByK o 7.1-kaHabHbII 3ByK BbICOKOI yeTKocTi HD Audio ¢ samuroit

naHHBIX (ayguokozek Realtek ALC1200)

« Iloppepsxka Premium Blu-ray Audio

o 3ammTa OT IepernasoB HAPSDKEHNS B 9/IEKTPUIECKO ceT

o ITAII c oTHOmEenMeM curHan/uym 110 gb ¢
nuddepeHIanbHBIM YCUIUTEIEM

« VIsonmupyiolee SKpaHMpPOBaHIe MEYaTHOI I/TAThI

o OT/ieIbHbIE CIOV TI€YATHON IUIATHI /ISl IEBOTO U IIPABOTO
ay/IMOKaHA/IOB

« Tlo30/m04eHHbIe KOHTAKTHI AYINOPA3BEMOB

o Ayano Nahimic

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 M6/c
e Dragon RTL8125BG
« Ilommep>xxa ITO Dragon 2,5G LAN
- YirpaB/eHue mpoIycKHOI CIIOCOOHOCTDIO C MHTEIIEKTyaIbHO
ABTOHACTPOJIKON

- Harnagsblit yno6HbII 10/1b30BaTeIbCKMIT MHTEPderic
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TbinoBble NOpThI
BBOAja-BbiBOAA

3anomuHawwme
yCTpoOMCTBa

- Harnapsas craTucTyKa NCIONb30OBaHNUA CEeTH
- OnTMMM3MpOBaHHAA HACTPOJIKA MO YMOTYAHMIO TAPAaMETPOB
Wrpa, bpaysep u PexxuMoB oTOKOBOII epefadn
- HacrpanBaemoe 1monb3oBaresieM yrpapjeHe 049epefHOCTHIO
o TloppepxxnBaercs npobysxienne 1o JIBC
o MoHnesamyra 1 3aIyUTa OT 3MeKTPOCTATHYECKIX Pa3pAIOB
o Tlopnepxxnsaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
o Iloppep>xmBaerca PXE

o 2 aHTEHHBIX IIOPTA
o 1 mopt PS/2 piyis MbImm/KmaBuaTyph
o 1 nopr HDMI
« 1 mopr DisplayPort 1.4
o 1 ontmueckuit Boixoq SPDIF
o 2 mopra USB 2.0 (c 3ammmroit OT 97eKTPOCTATUIECKIX Pa3PsZOB)
o 1mopr USB 3.2 Gen2 tun A (10 I'6ut/c) (ReDriver) (c 3aupmrost
OT 3/IeKTPOCTATUYECKNX PA3PANIOB)
o 1 mopr USB 3.2 Gen2 tun C (10 T'6ur/c) (ReDriver) (c 3amuroit
OT 9JIEKTPOCTATUYECKIX PaspPsALOB)
o 2 mopros USB 3.2 Genl (Intel® H470) (c 3auguroit ot
9/IEKTPOCTATNYECKIX PA3PALOB)
* Oyuxuust mutanns gepes USB (Ultra USB Power)
mopifiepKuBaeTcs Ha mopTtax USB3_12.
* Oynxuus npobysxaenns ACPI He moagep)KkuBaeTcs Ha OpTax
USB3_12.
o 1 mopr JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamu («AKTUBHOCTD/
Coepunenne» u «CKOpOCTb»)
« Paspembr HD Audio: teimosbie AC / nienrpanbhas AC /
cabsydep / muHeitHblit Bxof / pporTansubie AC / Mukpodon

(11030/104€HHbIE KOHTAKTbI)

« 6 pasbemoB SATA3 c nponyckHoIT cioco6HocThIO 6,0 T6/C,
nopgep>kka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texuonoryn Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI n «ropsigero»
TIOK/TIOYEHMST*

* Ecmm cnot M2_2 3anAt ycrporictBom M.2 tma SATA, nnrepdeiic
SATA3_1 6yzeT OTK/IIOYEH.
*Ecmm cnot M2_3 3anAr ycrporictBom M.2 tuma SATA, nnrepdeiic
SATA3_5 6yneT OTK/IIO4eH.

o 1 cnor Ultra M.2 (M2_2), noppep>xuBaercst Moxyab M.2 SATA3
¢ xmouoM M Ttuma 2260/2280 ¢ IPOITYCKHOI CIOCOOHOCTHIO
6,0 ['6ur/c u mopyns M.2 PCI Express 1o Bepcun Gen3 x4
(32 T6ut/c)**



Pasbembl
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o 1 cmor Ultra M.2 (M2_3), nogaep>xuBaercsi MOgynb M.2

SATA3 ¢ xmoyom M tuma 2260/2280/22110 ¢ mpomycKHOii
croco6HOCTBIO 6,0 I'6uT/c M Mozyns M.2 PCI Express 1o Bepcun
Gen3 x4 (32 T'6ut/c)**

** [TopyiepsxuBaetcs TexHonmorus Intel” Optane™

** Ilopmep>KuBaloTCA B KaueCTBE 3arpy309HbIX SSD-yicky Tma

NVMe

** IlopmepsxuBaetcst komiieKT ASRock U.2.

« 1 xomomka SPI TPM
o 1 KOI0IKa CBETOMOHOTO MHIMKATOPA MUTAHNUA ¥ KOPITYyCHOTO
JMMHAMMKA
o 2 KOJIOIKM JyIsI TOIK/TI0YeHsI CBeToxmnonHo RGB-1mofncBeTkn
* Tlonmep>KuBaeTcs: CBeTOAMOAHAs IeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMAapHOJ MOIJHOCTBIO 710 36 BT).

e 2 KOJIOJKY a/IpeCyeMOoii CBETO[MIO/IHON MOICBETKI
* TlopmepKuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMAapHOI MOIHOCTBIO 710 15 BT).

o 1 pasbem 1A BeHTUNATOpa oxnaxaenns III, 4-KOHTaKTHbIA
* PagbeM IpOLIeCCOPHOTO BEHTUIATOPA MOAAEPKUBAET BEHTUIATOP
¢ moTpe6sieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

o 1 pazbeM /I BeHTUIATOPA UM BOJIAHOI IIOMIIbI BOSHOT'O
oxnaxpenns LIT (4-koHTaKkTHBI) (CMapT-peryniaTop CKOPOCTH
BEHTIIATOPA)

* CHA_FAN2/WP_3A nogaep>xuBaeT BEHTUIATOP C
noTpe6sieMbIM TOKOM He Goree 3 A (36 Br).

e 5 pazbeMBl A1 KOPITYCHOTO BEHTM/IATOPA VIV BOIAHON MOMIIBI
(4-KOHTaKTHBINN) (CMApPT-PEryIATOp CKOPOCTV BEHTU/IATOPA)

* PaszbeM /1A IIPOIIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA M/
BOJISTHOJI ITOMITBI TOAEP>KMBAET BEHTHU/IATOP C IIOTPe6/IsieMbIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br).

* IIna pasvemos CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA _
FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP u CHA_FAN5/WP
ABTOMATIYECKI OIpefe/IAeTCA TUII IIOJK/TIOYeHHOTO BEHTUIATOPA:
3- yin 4-KOHTAKTHBII.

o 1 24-xoHTakTHBIX pasbeM muTanusa ATX (BbicokomnmoTHbIi
pasbeM IUTaHMs)

o 1 paspem nuranus 12 B (8-KOHTAKTHBI pa3beM INTAHNS
BBICOKOIT IJIOTHOCT)

o 1 paspem muranus 12 B (4-KOHTaKTHBI pa3beM IMNTAHNA
BBICOKOIT IVIOTHOCT)

o 1 ayimopasbeM /i TepegHelt maHenm

o 1 AIC-pazpem Thunderbolt (5-xonTaxTHbI1) (Ilogmep>xuBaeT
TonbKo Kapty ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)

o 2 xonopxu USB 2.0 (4 moptoB USB 2.0) (Intel® H470) (c
3aIUTOI OT IEKTPOCTATUUECKIX Pa3PSLOB)

o 2 xonogka USB 3.2 Genl (4 nopra USB 3.2 Genl)
(xoHuenTparop ASMedia ASM1074) (c 3aigurost ot

SNIEKTPOCTATUIECKNUX paSPHJIOB)
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MapameTpbi .
BIOS

KoHTponb .
o6opyaoBaHunA

OnepauuoHHble

cicTembl

Ceptndukaums .

1 xonopka mopra USB 3.2 Genl tun C Ha nepepHeit maHemmn

(Intel® H470) (c 3ammmToit OT 9/7eKTPOCTATUYECKIX PA3PSIIOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopzep>XK0i MHOTOSI3bIYHOTO
rpagudeckoro mHTepderica

Tonpepyxxa QyHKImit mpobyxaenns mo cranzapry ACPI 6.0
IMoppepxxa SMBIOS 2.7

Perynuposka Hanmpsoxennit aapa/kam HI1, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Konrpons Temneparypsol: Bentunarop LII; Bentunarop umm
nomma BopiAHoro oxnaxaenys HIT; Bertunarop wmm nomma
BOJIAHOTO OX/TAXK/IEHVA KOPITyca

Taxomerp: Bentuarop LIIT; BenTiAarop mmm momma
BoziAHOTO OXMakaenysA LIT; BeATunATOp MM moMma BOfiAHOTO
OX/TaKIEHNA KOPITyca

Becurymnas paboTa (¢ aBTOMaTHYECKOIT PeryanpoBKoit
CKOPOCTY BPAIlJeHN:A B 3aBUCUMOCTY OT TeMIIepaTyphl

LIII): Bentunsarop LIT; Bentunsarop uay momma BOAsIHOTO
oxnaxzaerns: LIT; BeHTUIATOp Wiy HOMIIa BOAAHOIO
OXJTaK/IeHNsI KOPITyca

Perynuposka ckopocTtu Bpauenns: Bentunarop LIIT;
BenTunaTop wam nomna BopAHoro oxnaxaenns HIT;
BeHTu1ATOp MM MOMITA BOJAHOTO OX/TaXK/IEHNA KOPITyca
KonTponb nHanpsxenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpsixenue sazpa
LTI, DRAM, VPPM, PCH 1,05B, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsijHast)

FCC, CE
CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heob6xogum 610K MTaHu,
cooTBeTcTBYROIMIt cranaapry ErP/EuP)

* C dononnumenvrotl unopmaueii 06 u30enuu MOXHO 03HAKOMUMDCS HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

JAN

Credyem yuumvLéam, 4mo paszon npoueccopa, 6Ka0Has usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u ucnonb306anue uHCMpymenmos paseoHa
He3aBUCUMbLX NPOU3BOOUMeTIell, CONPseH ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paseon npoueccopa
MOMEm CHU3UMb CTAOUNLHOCMb CUCIeMbl UL 0aie NPUBECMIU K NOBPEHOEHUI0 ee
KOMNOHEHIM08 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa o0cyuyecmensemcs nonv3o06amenem

Ha C06CMBeHHbLIL PUCK U 3a cOOCMBeHHbLTL cuem. Mol He Hecem 01MBemcmeeHHoCHb 3a
803MOJNCHbITL YiuepO, 6bI36AHHDLTL PA3ZOHOM NPOUECCOPA.



H470 Steel Legend

1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TIIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu TII€pEMbIYKa-KO/IMNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIePEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W W

Short Open
ITepembrdxa copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
Hactpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRMOSI) PazomxkHyTa: ITo ymordanuio
HepeMbIuKa

(em. cTp. 1, Ne 27)

CLRMOSI ucnonbsyerca i yganenus ganapix CMOS. B mamaru CMOS copeprkarcsa
TaKue JaHHbIe O HACTPOJKE CHCTeMbI, KaK CUCTEMHBbIil Tapo7Ib, JaTa, BpeMs I
MapaMeTphbl HACTPOIKY CUCTeMBL. YTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD ITapaMEeTPBI CHCTEMBI
Ha HACTPOWKM IO YMOMTYaHNIO, BBIK/TIOUNTE KOMITIOTEP U M3BIEKNUTE BU/IKY M3 PO3ETKH,
a 3aTeM KOJIIIAaYKOBOJ IepeMbIYKoil 3aMKHUTe KOHTaKThl Ha CLRMOSI Ha 3 ceKyH/ibI.
ITocre copoca HacTpoek CMOS He 3a6yzbTe CHATD KOIIAYKOBYIO lepeMbIuKy. [1pn
HeobxozmMocTn copocuts Hactporikr CMOS cpasy mocite o6xosienust BIOS cnavarna

Iepes3arpy3uTe CUCTEMY, a 3aT€M BBIK/IIOYNUTE KOMIIbIOTEDP IEPEN C6pOCOM HaCTpOEK
CMOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CUCTEMHON
nnarte

A

Konopgka cucremuoin

TIaHenmn

(9-xonraktHasi, PANELI)
(cm. cp. 1,Ne 21) 1

PacnonosceHvle Ha cucmemHoll naame KonooKu MPaS'bEMbI HE siensiromest YlE‘DEMbI‘tKaMMA
HEycmaHae/lusaﬂme Ha MU KOTOOKU U pasvemol nepemvl4KU-KOoINA4KU. Yemanoska
nepeMbl%ZK-KOﬂﬂ{l‘tKOﬁ HA IMU KONOOKU MPaS'bEMbI Modem evl3sambv Heycmpuﬂumoe
HO&PEJ!CBQHMQ CUCMEMHOTL NAAMD.

IMopxnrounTe pacrnono>xeHHbie
Ha KOpIyce KHOTIKY TUTaHN,
KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1
VHJIVIKATOP COCTOSIHMUSA CUCTEMBI

K 9TOM KOJIOJKE B COOTBETCTBUN

HDLED-
HDLED C Ha3Ha4YeHMeM KOHTAKTOB,

npuBefieHHbIM HuoKe. [lepen
TOJK/TIOUeHeM Kabeeit
OIIpefe/uTe MOIOKUTEIBHBII U
OTpULATETbHBIT KOHTAKThL.

PWRBTN (xnonka numanus):
Ilodkniouerue KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxen Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb cnoco6 BvIKIOHEHUS CUCHEMbL NPU HANAM UL KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xHonxa c6poca):

IooxnioueHue KHonku c6poca, pacnosioxeHHoll Ha nepedHeti naxenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvL nepesanycmumy KOMnvlomep, eciu OH 3a8UC U HOPMATbHbLIL
nepe3anyck Heso3MoxHceH.

PLED (c6emo0uo0Hviii UHOUKAMOP NUMAHUS CUCHIEMbL):

TlooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACHOIONEHHO20 HA hepedHell naHenu Kopnyca.
Ceemoduodnvlii unouxamop eopum, k020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema Haxooumcs
6 pexcume oscudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema HaxoOumcs 6 pexicume
oxmcudanus S4 unu evikmouena (S5), c6enoduod He 2opum.

HDLED ( i PP JHecmK02o OucKa):
Ilookniouerue c6emoduU00H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO20 HA
nepeoreti narenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCIKUIL OUCK 6bINONIHSAEM

CUUMDBLBAHUE U 3aNUCH OAHHDLX.

Ilepednsist nanenv mosicem Gvimyv pazHoii Ha pasHblx Kopnycax. Ha nepedneii nanenu
pacnaﬂo}n‘eﬂm KHOnKa numaHus, KHonka nepesanycka, quuKamap numaHus, quuKamop
pabomul secmkozo ducka, ouramux u m.o. IIpu nodkmoueHuy nepedHeil naxenu K 3moil
Ko700Ke nobxmottaﬁme nposoba K coomeemcmeyouium KOHMaxKmam.

Konopxa cBeTonmonnoro
MHUKATOpA IUTAHUS 1
AMHAMMKA KOPITyca
(7-xoHTakTHasa, SPK_

PLED1)

(M. cTp. 1, Ne 22) PLED+

SPEAKER
DUMMY

[TpepHasHavena s
TOK/TIOYEH S CBETOUOIHOTO
VHIVMKATOPA IIUTAHUS U
AMHAMUKa KOpITyca.

PLED-




Pasbembr Serial ATA3 N 7 ) O1wm mecTb pazbpeMoB
(32} [s2]
(SATA3_0: < |- |- £ SATA3 mpepHasHaveHbl st
cm. cTp.1,Ne 14) (7() = = 5, nogkaouenns kabeneit SATA
(SATA3_1: o, i = - BHYTPEHHIX 3aIIOMIHAIOMINX
oM. cTp. 1, Ne 13) g |- |- g YCTPOJICTB 1A Hepefadn
(SATA3_2: 5() L] L 5, JIAHHBIX CO CKOPOCTDIO JI0
cm. cTp. 1, Ne 11) 6,0T6/c.
(SATA3_3: SATA3_5 SATA3 4 * Ecnm cotr M2_2 3aHAT
oM. cTp.1,\e 12) [ 1 [ ] ycTpoiictBom M.2 Tuna SATA,
(SATA3_4: unrepdeiic SATA3_1 6yner
cM. cTp. 1, Ne 19) OTKJ/TIOYEH.
(SATA3_5: * Ecrmu cnot M2_3 3aHAT
oM. cTp. 1, Ne 20) ycrpoitctBom M.2 Tuma SATA,
unrepdeiic SATA3_5 byner
OTK/TIOYEH.
Komogku USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHckoit maTe nmeeTcs
P-
(9-xonrakTHas, USB_3_4) nBe konmouku. Kakjas komopka
(em. cTp. 1, Ne 26) USB 2.0 mopep>xuBaeT gBa
(9-xonrakrtHas, USB_5_6) ) nopra.
(cm. cTp. 1, Ne 25)
USBP;PWR
Komnopxn USB 3,2 Genl o Ha maTepnHCKoIi 1U1aTe NMeeTcst
(19-KOHTaKTHAs, ‘”(?féiféi{x, nBe komoaku. Kaxxzas komozka
USB3_3_4) R USB 3.2 Genl noggepxmnBaet
bus
(cm. cTp. 1, Ne 28) | JBa IopTa.
‘ V‘bus
\m/‘\",’VA,SPSRSXS»RX
\mA‘jP'fsfspl’xszx'
ND
niA_P.D-
\D‘MA’P’D‘
(19-xoHTaKTHas,
Vbus
USB3_5_6) Vous IntA_PB_SSRX-
(cm. cTp. 1, Ne 10) ;s c
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy
1

Konopxa jy14 nopra

USB 3.2 Genl Type C na
TepejiHeit maHes
(20-konTakTHas, USB31_
TC_2)

(em. cp. 1, Ne 9)

LE‘%

USB Type-C Cable

Ha maTepunckoii mmaTe
IIpelyCMOTpeHa OffHa KOOJKa
s mopra USB 3.2 Genl Type
C Ha mepepiHeit maHenmm. 9Ta
KOJIO[IKA MCTIONb3YeTCA JIst
noaxmoyenns mopynsa USB 3.2
Genl ¢ JOMOTHNTETLHBIMM
noptamu USB 3.2 Genl.

H470 Steel Legend
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AyamoKonofKa repeHeit NoREsenCE
MIC_RET

IIaHenm

(9-xonTakroB, HD_

AUDIOL1)

(em. cTp. 1, Ne 31)

JTa KO/MofiKa NpefiHa3HaYeHa
IS IOIK/TIOYEH NS
ayINOYCTPOIICTB K NepeHen
ay/[oTaHeNy.

pasvema, HO 07151 € NPABUILHOLL PAGOMBL HEOOX0OUMO, UMOGbL NPOBOO NaHenU

Q 1. Ayduocucmema 6bicOK020 paspeuieHuss nodoepicusaem GyHKyuI0 pacnosHasanus

Kopnyca noddepicuean nepedauy cuenanos HDA. Vincmpykuuu no ycmanoske
CUCMEeMbL CM. 8 9MOM PYK0B0OCHIBE 1 PyK0BOOCMEe HA KOPHYC.
2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee Kk ayouokonooke nepedHe

navenu, Kak ykaszaxo dasee:
A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Hooxnouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITooknouume nposod 3asemnernus (GND) k konmaxmy 3azemnenusi (GND).

D. Konmaxmuot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 0715 ayouonaHen
8vicoK020 paspewienust. IIpu ucnonvzosanuu ayouonanenu AC'97 ux nodkmouamo He

HYHCHO.

E. Ymobvr akmusuposamv nepednuti muxpodon, nepeiidume Ha exknaoxy FrontMic
nanenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Ipomxocmv 3anucu.

PasbeMbl /151 BeHTIM/IITOpA  FAN-SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
VUTU TIOMITBI BOZITHOTO FAN_VOLTAGE

GND

—_ W

OXJIXK/ICHNUSA KOpITyca

(4-xonTtaktHbIit CHA_

FAN1/WP)

(CM‘ CTp- LN 33) GNDFANfVOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

(4-xonTaxTHbH CHA_ FAN_SPEED_CONTROL

FAN2/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 24) 12 3 4

(4-xonTtaktHbIit CHA_

FAN3/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

(4-xonrtakTHbII CHA_

FAN4/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 23)

(4-xonTtaktHbIit CHA_

FAN5/WP)

(em. ctp. 1, Ne 15)

JlaHHasA cucreMHas

T/IaTa OCHAIIeHa MATHIO
4-KOHTaKTHBIMU pagbeMaMu
BEHTWIATOPOB /1A CMCTEMBL
BOJITHOTO OX/IAXK/IEHNUSA KOpITyca.
3-KOHTAaKTHYIO CHCTEMY BOJITHOTO
OX/TXK/IEHNA KOPITyca ClIefyeT
MOAK/TIOYATh K KOHTaKTaM 1-3.




Pasbem BeHTHMIATOpA
OXJIOKZIEHNS IIpoLieccopa
(4-xonrakTa, CPU_FANI1)
(em. cp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

OTa MaTepuHCKadA IIaTa
cHabKeHa 4-KOHTaKTHBIM
Pas3’beMOoM JI/IA MaJIOIIyMAILETO
seHTuATOpa LIIT. ECiu BB
cobupaeTech MOAK/IIOYNTD
3-KOHTAKTHbII BEHTUIATOP
OXJTX/IEHNA TIPOLieccopa,
TIOJIK/TI0YAliTe er0 K KOHTaKTaM
1-3.

PasbeM [yIst BEHTUISTOPA
VTV TIOMIIbI BOJITHOTO
oxnmaxaenns [I1
(4-xonrtakthbiit CPU_
FAN2/WP_3A)

(em. ctp. 1, Ne 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

JlaHHasA MaTepMHCKasA IIara
OCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM /1A CUCTEMBI
BOAIsIHOTO OxmakaeHus LIIT.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOJISTHOTO OXJIQXKIeHUSI

1IT cnepyeT moaK/I0YaTh K
KOHTakTam 1-3.

Paswvem mutanms ATX
(24-xonrakra, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 8)

9Ta MaTepMHCKas IarTa
OcCHallleHa 24-KOHTaKTHBIM
paszbemoM nuranusa ATX.
Yr0o6BI MCIIOIB30BATH
20-KOHTaKTHbII pasbeM
mutanus ATX, mogkmodnTte
€ro BJONb KOHTaKTa 1 u
KOHTaKTa 13.

Pazpem nutanus ATX 12 B
(8-xonTakToB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
cHabKeHa 8-KOHTaKTHBIM
pasbpemoM muTaHusa ATX

12 B. YT06bI NCII0b30BATH
4-KOHTaKTHbII pasbeM
nutanusg ATX, mogkiodnrte
€ro BJO/Ib KOHTaKTa 1 1
KOHTAaKTa 5.

*Buumanmne! Yoenureco,
4YTO MOJKIIOYEHHDIIT Kabenb
NIUTAaHNUA npegnasﬂaqel{ Jivie: s
II1I, a He /I BUIEOKAPTHI.
He nmopxrouaiite kabenp
mutannA PCle k aTomy
pasbemy.

H470 Steel

Legend
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Pasbem nuranus ATX 12 B —
(4-xonTakToB, ATX12V2) D U
(M. cTp. 1, Ne 34) UD

K manHOMY pasbemy
TIO[IK/TI0YAeTCsI MICTOUHMK
nutanus ATX 12 B.
*PaszbeM OT 610K TUTaHUA
TIOZICOEMHAETCS K 9TOMY
pasbeMy TONbKO B OffHOM
OpUEHTaLN.

Pasbembr Thunderbolt AIC
(5 xonTakToB, TB1)

(M. cTp. 1, Ne 32)

TlopK/ToYnTe IIATY PACIIMPEHIs
(AIC) Thunderbolt™ k pasbemy
Thunderbolt AIC ¢ nomomuibio
nurepdericioro GPIO-kaberns.
*YcTaHOBHUTE PACIIMPHUTENIBHYIO
mnary Thunderbolt™ B cnor
PCIE3 (cnot 1o yMom4anmio).

konmopka SPI TPM SPI_DQ3

+3.3V
Dummy

(13-xonTakTHas, SPI_ A
TPM_J1)
(cm. cTp. 1, Ne 17)

K
SPI_MOSI

RST#
|TPIM,P|RQ

Sror pasbem obecreynBaer
nopaepxkky cucremsr SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopas
croco6Ha 06ecIednTh HafleXKHOe
XpaHeHue Ko4eil, [1ppoBbIX
cepTuduKaToB, napoeit u
nanubix. Cucrema TPM Takske
MIOBBIIIAET YPOBEHb CETEBO
6€30I1aCHOCTH, 3aLIMIIAET

11 poBbIe NACHTUPUKATOPDI

1 obecrednBaeT 1eI0CTHOCTh
IIaT(OPMBL.

Konogku s 1
MOJIK/TIOYEH S 12VG R B
cBetopmomuoit RGB-

MOJICBETKI.

(4-xonrakTHas, RGB_

LED1)

(M. cTp. 1, Ne 29)

(4-xonTtakTHas, RGB_

LED2)

(em. cTp. 1, Ne 7)

IA1u nBe Komomku mist RGB-
TIOfICBETKM CTy>KaT [/
TIOZIK/TIOYEHNSA YIIMHUTETbHOTO
kabensa ceeroguonHoit RGB-
MIOfICBETKM, KOTOPast II03BOJLSIET
peannsoBarh pasInyHbIe
cBeTOBBIE 3P (PeKThL.

Buumanne! Kateropmyueckn
3ampenaeTcs NOJKIIYaTh
Kabenp ceeToguonHoit RGB-
TOACBETKY C HapyIleHreM
TO/LAPHOCTI, TaK KaK 9TO MO>KET
TIPUBECTH K €r0 HOBPeXKIEHMIO.
* IloTioMHUTETbHBIE CBEIEHMS

00 JICIIO/Ib30BAHMY STUX JIBYX
KOJIOIOK CM. Ha cTp. 36.
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Konopxu agpecyemort 4 ITu [1Be KOMOIKY IJIs
CBETOJMOIHOI TOJICBETKN GND aJipecyeMoii CBETO/MOIHON

(3 xonTakra, ADDR_ VOUDTO*ADDR TIOZICBETKM CITY AT J/Isk

LED1) MOK/II0YEHNA YA/IVHUTETLHOTO
(cm. cTp. 1, Ne 30) Kabesrs afipecyeMoit

(3 xonTakTa, ADDR_ CBETOJIVIOTHOII TTOJICBETKM,
LED2) KOTOpas IMO3BO/AET Peann3oBaTh
(eMm. cTp. 1, Ne 6) pas/InyHble CBETOBbIE 3)(PEKTHI.

Buumanne! Kareropuyueckn
3anpelaeTcs NOAKIYATh
Kabenp agpecyemoit
CBETOMOIHON IOICBETKHU C
HapyuIeHyeM HONTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IIPUBECTH K ero
MOBPEXAEHNIO.

* JIonOIHUTEIbHbIE CBEleHNs 00
VICIIO/Tb30BAHUN 3TOIT KOTIOKI
cM. Ha cTp. 37.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock H470 Steel Legend, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece
um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram
modificagdes a esta documentagao, a versio atualizada estard disponivel no site da
ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa
principal, visite o nosso site para obter informagées especificas sobre o modelo que estiver
utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes

suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa Mae ASRock H470 Steel Legend (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock H470 Steel Legend

« CD de Suporte da ASRock H470 Steel Legend

» 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

o 4 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

» 2x Porcas autdbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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H470 Steel Legend

1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Formato ATX

Suporta 10° Ger e futuras geragoes de Processadores Intel® Core™
(Soquete 1200)

Digi Power design

Design com 11 fases de alimentagao

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0
Intel® H470

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
4 x Slots DIMM DDR4
Suporta memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 nao-ECC,

modulos de memoria

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock

para obter mais informagdo. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® support DDR4 up to 2666.

Suporta médulos de memoria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15u nos slots DIMM

2 Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3): unico em x16 (PCIE1);
duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

2 x Slots PCI Express 3.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)
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Graficos  Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

o Codecs Acelerados de Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10bit e VC-1 sdo apenas para decodificagao.
* Codificagdo VP8 e VP9 nao sdo suportados pelo SO Windows.

» Graficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o Visualiza¢io e Seguranga do Contetudo: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Prote¢ao Conteudo SGX Intel’,
Disco Blu-ray UHD/HDR

« Saida gréfica dupla: Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por
controladores de video independentes

o Suporta HDMI 1.4 com resolugdo méx. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

 Suporta DisplayPort 1.4 com resolu¢io max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

» Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessério
um monitor compativel com HDMI)

o Suporta HDCP 2.3 com Portas HDMI 1.4 e DisplayPort 1.4

 Suporta reprodu¢ao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 1.4 e
DisplayPort 1.4

Audio « Audio HD de 7.1 canais com protegdo de contetido (Codec de
audio Realtek ALC1200)
« Suporte dudio Blu-ray superior
« Suporta Protegdo de Sobretensdo
« 110dB SNR DAC com amplificador diferencial
« Blindagem de isolamento PCB
« Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L
« Fonres de Audio Gold
« Audio Nahimic

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
o Dragon RTL8125BG
« Suporta Software Dragon 2,5G LAN
- Ajuste Inteligente de Controle de Largura de Banda
- IU Visual Facil de Usar
- Estatisticas de Uso de Rede Visual
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E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

- Configuragao Padrao Otimizada para Modos de Jogo, Navegador
e Transmissdo
- Controle de Prioridade Personalizado do Usuario
o Suporta Wake-On-LAN
« Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
« Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
o Suporta PXE

o 2x Portas de Antena
o 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
e 1xPorta HDMI
« 1xDisplayPort 1.4
o 1x Porta de saida SPDIF 6tica
o 2x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)
o 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)
o 1x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)
o 2x Portas USB 3.2 Genl (Intel® H470) (Suporta Prote¢ao ESD)
* Energia Ultra USB ¢é suportada nas portas USB3_12.
* Nao ha suporte para a fun¢ao de despertar ACPI em portas
USB3_12.
e 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
o Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas de
Audio Gold)

o 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido Intel®
17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

* Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_1
sera desativado.
* Se M2_3 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_5
sera desativado.

o 1xsoquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2260/2280
moédulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3
x4 (32 Gb/s)**

» 1xsoquete M.2 Ultra (M2_3), suporta chave M tipo
2260/2280/22110 mbdulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI
Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **

H470 Steel Legend
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Conector

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

« 1x Plataforma SPI TPM
o 1xLED de alimentac¢do e Cabegote de Autofalante
« 2x Cabecotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
» 2x Cabegotes LED Enderegaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
« 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).
« 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* CHA_FAN2/WP_3A suporta o ventilador de refrigerador a agua de
3A méximo (36W) poténcia do ventilador.
« 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FAN5/WP podem detectar
automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
« 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)
« 1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
« 1 x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
» 1x Conector de dudio do painel frontal
o 1x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)(Suporta Cartdo ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 Gnica)
« 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Intel® H470)
(Suporta Protegao ESD)
o 2 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(ASMedia ASM1074 nucleo) (Suporta Prote¢ao ESD)
o 1 x Painel Frontal USB 3.2 Genl1 Tipo C (Intel® H470) (Suporta
Protegao ESD)
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Fungées da « AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS o ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
o Suporte SMBIOS 2.7
o Multi ajuste de tensdao de CPU, CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Monitor de « Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
hardware Ventoinhas da bomba de dgua
» Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua
» Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua
» Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua
o Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

SO o Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificagges  + FCC,CE
« Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimentagéo

preparada para ErP/EuP)
* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

A das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados
pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRMOS1) Jumper de Abrir: Padrao

(ver p.1, N.2 27) 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragio do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do
sistema na configuragdo padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentacao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRMOS1 durante 3 segundos.
Por favor, nio se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualiza¢do da BIOS, devera

primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema PLED® Ligue o botdo de alimentagao,
(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.221)

o botdo de reinicializagdo e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED-
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q PWRBTN (Botio de alimentagdo):

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem
de forma correta.

SPEAKER

Conecte o LED de alimenta¢do
DUMMY

LED de alimentagao e
Cabegote de Autofalante
(SPK_PLED]1 de 7 pinos)

(ver p.1,N.0 22)

do chassi e o autofalante do
chassi a este cabegote.

PLED+
PLED-
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Conectores série ATA3 $| 2' Estes seis conectores SATA3
(SATA3_0: E m m E suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 14) 0 =l I=l @ SATA para dispositivos de
(SATA3_1: z| i I ;| armazenamento interno com
ver p.1,N.° 13) E I_ |_ E uma taxa de transferéncia de
(SATA3_2: @ ? " dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1,N.2 11) SATA3 5 SATA3 4 *Se M2_2 é ocupado por um
(SATA3_3: [—] dispositivo tipo M.2 SATA,
ver p.1, N.2 12) SATA3_1 sera desativado.
(SATA3_4: *Se M2_3 é ocupado por um
ver p.1, N.2 19) dispositivo tipo M.2 SATA,
(SATA3_5: SATA3_5 serd desativado.
ver p.1, N.° 20)
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes nesta

p-

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 26)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 25)

placa-mée. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas

portas.

Plataformas USB 3,2 Gen1
(USB3_3_4 de 19 pinos)
(ver p.1,N.228)

(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1,N.2 10)

IntA_P_D+
InfA_P_D-

GND

Inf

IntA_P_SSTX+

AP_SSTX-

ntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-

VbUs

[6)

) olo[o [o)

IntA_P_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

|

[ vhus
InfA_P_SSRX
InfA_P_SSRX+
D

G
IntA_P_SSTX-

InfA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D.

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Haé dois cabegotes nesta
placa-mae. Cada suporte
USB 3.2 Genl pode suportar

duas portas.
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Painel Frontal Cabegote USB Ha um Painel Frontal

3.2 Genl Tipo C Cabegote USB 3.2 Genl
(USB31_TC_2 de 20 pinos) Pm}[[[q Tipo C nesta placa mae. Este
(ver p.1,N.°9) cabegote é utilizado para

7 conectar um moédulo USB

3.2 Genl a portas adicionais
USB Type-C Cable USB 3.2 Genl.

Suporte de audio do painel O sencE# Este suporte destina-se a

MIC_RET
frontal ‘ "ouma conexdo dos dispositivos
(HD_AUDIOLI de 9 pinos) I Io [¢) de dudio no painel de dudio

1 ] (@] (o]

(ver p.1, N.° 31) Mo frontal.

‘ J_SENSE

OUT2 R

MIC2_R
MIC2 L

deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo
precisa ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagio”.

Q 1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi

Chassis / Conectores da FAN_SPEED_CONTROL 4 Esta placa mae fornece
CHA_FAN_SPEED 3
ventoinha de bomba de 4gua FAN_VOLTAGE 2 conectores de ventoinha
1
_ e 4 pinos e chassi com cinco 4-Pin de
(CHA_FAN1/WP de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 33) resfriamento a agua. Se
vocé pretende conectar um
_ e 4 pinos ventilador de refrigeragio a
(CHA_FAN2/WP de 4 pinos) GND ilador de refrigeraca
FAN_VOLTAGE
(ver p.1, N.° 24) CHA_FAN_SPEED dgua de chassis de 3 pinos, por
(CHA_FAN3/WP de 4 pinos) FAN_SPEED_CONTROL - favor, conecte-0 ao Pino 1-3.
(ver p.1,N.218)
(CHA_FAN4/WP de 4 pinos) 1234
(ver p.1,N.°23)
(CHA_FANS5/WP de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

113



114

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU (Ventilador silencioso)
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da
CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da ventoinha de
bomba de dgua/CPU
(CPU_FAN2/WP_3A de 4
pinos)

(ver p.1,N.° 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mée inclui um
conector de ventilador da
CPU de refrigeragdo a 4gua
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador

de refrigeragio a dgua da
CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1, N.° 8)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimenta¢ao
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1
e Pino 13.

Conector de alimentagéo de
12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)

(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao
de 12V ATX de 8 pinos.
Para utilizar uma fonte de
alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que
o cabo de for¢a conectado
é para o CPU e nao paraa
placa grafica. Nao ligue o
cabo de forga PCle a este

conector.




Conector de alimentagao de
12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)

(ver p.1, N.0 34)

N
U]

Por favor, ligue este conector
a uma alimentagao de forga
ATX 12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagao.

Conectores Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 pinos)

(ver p.1, N.° 32)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™
(AIC) a este conector
Thunderbolt AIC através do

cabo GPIO.
* Por favor, instale o cartiao
Thunderbolt™ AIC para
PCIE3 (slot padrio).
Plataforma SPI TPM ST Este conector suporta um
(SPI_TPM._]J1 de 13 pinos) D"m{sp‘ o sistema com SPI Médulo
(ver p.1, N.2 17) E*lsTT:M e de Plataforma Confidvel
OIOIOIOIO0 ('j ) (TPM), que pode armazenar
1QIQIQ O(lD i com seguranga chaves,
oo s certificados digitais, senhas
RSMRST#
opy SPLMISO e dados. Um sistema TPM
spibaz também ajuda a melhorar
a seguranca de rede, a
proteger identidades digitais
e a garantir a integridade da
plataforma.
Cabecotes de LED RGB 1 Estes dois cabegotes RGB sao
12V G R B

(RGB_LEDI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 29)
(RGB_LED?2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.>7)

usados para conectar o cabo
de extensao de LED RGB
que permite aos usudrios
escolher entre varios efeitos
de iluminagao LED.
Atengao: Nunca instale

o cabo RGB LED na
orientagio errada; caso
contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 36 para
mais instrugdes sobre estes

dois cabegotes. 115
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Cabegotes LED Enderecaveis
(ADDR_LEDI 3 pinos)

(ver p.1, N.° 30)
(ADDR_LED?2 3 pinos)

(ver p.1,N.°6)

1
GND
DO_ADDR

vouT

Esses dois cabegotes LED
Enderegaveis sio usados para
conectar o cabo de extensdo de
LED Enderegavel que permite
que os usudrios escolham entre
varios efeitos de iluminagéo de
LED.

Atencgao: Nunca instale o
cabo de LED Ajustavel na
orientacao errada, caso
contrario o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 37 para
obter mais informagdes sobre

esta plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock H470 Steel Legend, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonala jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,

spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.
Poniewaz specyfikacje ptyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zostaé
Q zaktualizowane, zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie

dostepna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy

jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strone
internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie
internetowej ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych
CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

o Plyta gtéwna ASRock H470 Steel Legend (Wspotczynnik ksztattu ATX)
o Skrécona instrukgja instalacji ASRock H470 Steel Legend

« Pomocnicza ptyta CD ASRock H470 Steel Legend

o 2x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

4 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

« 2 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Wspotczynnik ksztattu ATX

Obstuga 10-tej i przyszlych generacji procesoréw Intel®
Core™ (Socket 1200)

Digi Power design

Sekcja zasilania 11 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Technologia pamigci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Obstuga niebuforowanej pamigci DDR4
2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, pamie¢ niebuforowana

* Sprawdz liste obstugiwanej pamigci na stronie internetowej

ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.

(http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) obstuguje DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® obstuguje DDR4 do 2666.

Obstuga moduléw pamigci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u poztacane styki w gniazdach DIMM

2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3): pojedyncze
w x16 (PCIE1); podwéjne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

2 x gniazda PCI Express 3.0 x1

Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX ™

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu
2230 i Intel” CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)
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Grafika » Wbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA sg obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.

» Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit,
MPEG 2, MJPEG, VC-1

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

o Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

« Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

o Podwojne wyjscie graficzne: Obstuga HDMI i DisplayPort 1.4
przez niezalezne sterowniki graficzne

o Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

o Obstuga DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

» Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

« Obstuga portéw HDCP 2.3 z HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4

» Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami
HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4

Audio o Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC1200)
» Obstuga audio Blu-ray Premium
o Obsluga zabezpieczenia przed przepigciami
« 110dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym
« Ekranowanie izolacji PCB
o Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L
 Pozlacane gniazda audio
» Nahimic Audio

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
o Dragon RTL8125BG
» Obsluguje oprogramowanie Dragon 2,5G LAN
- Inteligentne automatycznie regulowane sterowanie
przepustowoscia
- Graficzny, przyjazny dla uzytkownika interfejs
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Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Przechowywanie

- Graficzna statystyka wykorzystania sieci

- Optymalizowane ustawienia domyélne dla gier, przegladarki
i trybow transmisji strumieniowej

- Ustawiane przez uzytkownika sterowanie priorytetami

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami

atmosferycznymi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

2 x porty anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

2 x porty USB 3.2 Genl (Intel® H470) (obstuga zabezpieczenia
ESD)

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_12.
* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_12.

o 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

» Gniazda audio HD: Gloénik tylny / Centralny / Basy / Wejscie

liniowe / Gloénik przedni / Mikrofon (Poztacane gniazda

audio)

« 6xzlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,

RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i
Hot Plug*

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_1.
* Jesli gniazdo M2_3 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wquczone SATA3_5.

« 1 xgniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2260/2280

modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_3), obstuga Key M typu
2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2
PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*
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** Obstuga technologii Intel® Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

Ziacze o 1xzlacze gtéwkowe SPI TPM
» 1xdioda LED zasilania i zfacze glowkowe glo$nika
« 2xzfgcza gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
« 2xadresowalne zlacza gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

« 1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

« 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* CHA_FAN2/WP_3A obstuguje wentylator uktadu chlodzenia
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 3A (36W).

« 5 x ztacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Zlacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator uktadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).

* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP,
CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP i CHA_FAN5/WP moze
automatycznie wykrywag, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy
lub 4-pinowy.

o 1x 24 pinowe ztacze zasilania ATX (Zlacze zasilania Hi-
Density)

» 1x8pinowe 12V zlycze zasilania (Zlacze zasilania Hi-
Density)

o 1x4 pinowe 12V zlycze zasilania (Zlacze zasilania Hi-
Density)

o 1x zlacze audio na panelu przednim

o 1xzlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)

o 2 x zlacza glowkowe USB 2.0 (obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Intel® H470) (obstuga zabezpieczenia ESD)

o 2 xzlacza glowkowe USB 3.2 Genl1 (obstuga 4 portéw USB
3.2 Genl) (ASMedia ASM1074 hub) (obstuga zabezpieczenia
ESD)

o 1xzlacze gléwkowe USB 3.2 Genl typu C panelu czolowego
(Intel® H470) (obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

f Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

z regulacjg ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub

uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na

stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzqdzer systemu.

Powinno to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe

uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS 3 vinowa pamieci CMOS
-pinow
(CLRMOS1) ZP orka Otwarcie: Domy$lne
Wi

(sprawdz s.1, Nr 27)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domy$lnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRMOS]1. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie
wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane zfacza gtdwkowe i inne ztacza

Whudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
A nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Ztacze gtéwkowe na panelu
systemu

(9-pinowe PANELLI)
(sprawdz s.1, Nr 21)

PWRBIN (Przycisk zasilania):

HDLED-
HDLED+

Do tego zlacza gtéwkowego
mozna podigczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z
przydzialem pinéw ponizej.
Przed podtaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pinow
plus i minus.

Q Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze

skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):
Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest

iu i braku mozliwosci

wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie

uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada
sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow
i pinéw.

Dioda LED zasilania i ztgcze
glowkowe glos$nika
(7-pinowe SPK_PLED1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

SPEAKER
DUMMY

PLED+
PLED-

Podlacz to tego zlacza
gltéwkowego diod¢ LED
zasilania obudowy i glosnik
obudowy.
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ZYacza Serial ATA3 $| $| Te sze§¢ ztaczy SATA3
(SATA3_0: E E obstuguje kable danych
sprawdz s.1, Nr 14) 0 k=l I=l &5 SATA dla zewnetrznych
(SATA3_1: o 11 — urzadzen pamieciz
sprawdz s.1, Nr 13) g g szybkoscig transferu danych
(SATA3_2: « @ do 6,0 Gb/s.
sprawdz s.1, Nr 11) * Jesli gniazdo M2_2 jest
(SATA3_3: SATAS S SATAS 4 zajete przez urzadzenie
sprawdz s.1, Nr 12) M.2 typu SATA, zostanie
(SATA3_4: wylaczone SATA3_1.
sprawdz s.1, Nr 19) * Jesli gniazdo M2_3 jest
(SATA3_5: zajete przez urzadzenie
sprawdz s.1, Nr 20) M.2 typu SATA, zostanie
wylaczone SATA3_5.
Zacza glowkowe USB 2.0 use_PwR Na tej plycie gtownej

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 26)

znajduja sie dwa zlacza
glowkowe. Kazde ztacze

(9-pinowe USB_5_6) " gltowkowe USB 2.0 moze
(sprawdz s.1, Nr 25) . obstugiwa¢ dwa porty.
USB_PWR

ZYacza glowkowe USB 3.2 e Na tej plycie gléwnej

Genl i znajdujg si¢ dwa ztacza

(19-pinowe USB3_3_4) foea glowkowe. Kazde ztacze

(sprawdz s.1, Nr 28) ‘ gltowkowe USB 3.2 Genl
1 olofo

(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 10)

IntA_P.
bIniA_PD*

Vbus.
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_P_SSRX+
GND

IntA_P_SSTX-

IntA_P_SSTX+
ND

D-

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

moze obstugiwa¢ dwa porty.
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Z¥ycze gtowkowe Genl USB
3.2 typu C panelu przedniego
(20-pinowe USB31_TC_2)
(sprawdZ s.1, Nr 9)

USB Type-C Cable

Na tej plycie gtownej
dostepne jest jedno zlacze
glowkowe Genl USB 3.2
typu C panelu przedniego.
To zlacze glowkowe jest
uzywane do podlaczania
modutu USB 3.2 Genl dla
dodatkowych portéw USB
3.2 Genl.

Z¥ycze gtéwkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 31)

D
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

To zlacze glowkowe stuzy
do podlaczania urzadzen
audio do przedniego panelu

audio.

przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo

wykonac instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtéwkowym

audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podtgczaé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z3cza /wentylatora pompy
wodnej obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/WP)
(sprawdz s.1, Nr 33)

(4-pinowe CHA_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 24)
(4-pinowe CHA_FAN3/WP)
(sprawdz s.1, Nr 18)
(4-pinowe CHA_FAN4/WP)
(sprawdz s.1, Nr 23)
(4-pinowe CHA_FAN5/WP)
(sprawdz s.1, Nr 15)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oWk

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
pie¢ 4-pinowych zfgczy
wentylatora obudowy
chlodzenia wodnego. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego
obudowy, nalezy je podtaczy¢
do pindw 1-3.




Z¥acze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator).
Jesli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

Z¥acze wentylatora pompy
wodnej /CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP_3A)

(sprawdz s.1, Nr 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chfodzenia
wodnego CPU. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego CPU,
nalezy je podlaczy¢ do

pinéw 1-3.

Z¥cze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczyc¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

Z¥jcze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlacze zasilania
ATX 12 V. W celu uzycia
4-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz
pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij

sie, ze podlaczony

kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a
nie do karty graficznej. Nie
podlaczaj do tego zlacza
kabla zasilajacego PCle.

H470 Steel Legend
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ZYycze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 34)

L0
U

Podlacz do tego zlacza
zasilacz ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do
tego ztacza tylko w jednym
kierunku.

Ztacza Thunderbolt AIC
(5-pinowe TB1)
(sprawdz s.1, Nr 32)

Podlacz dodatkowa karte
Thunderbolt™ (AIC) do ztacza
Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

* Nalezy zainstalowac¢ karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE3
(gniazdo domyslne).

zfacze gléwkowe SPI TPM v To zlacze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_]J1) Dy SPI Trusted Platform
SPI_MOSI
(sprawdz s.1, Nr 17) RST# Module (TPM), ktéry moze
TPM_PIRQ
SO0 ('!) 5 bezpiecznie przechowywa¢
i [@)[e][e](e](@) (ID Kklucze, certyfikaty cyfrowe,
Gle,p'fT"Mfcs“ hasta i dane. System TPM
RSMRST# . . .
SPI_MISO pomaga takze w zwiekszeniu
SPI_CS0 . . . . .
SPI_DQ2 zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralnoéci
platformy.
Ztacza gtowkowe LED RGB " Te ztacza gléwkowe RGB
12V G R B

(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 29)
(4-pinowe RGB_LED2)
(sprawdz s.1, Nr 7)

s3 uzywane do podlaczenia
przedluzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom
wybor sposrod réznych
efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie
nalezy instalowa¢ kabla LED
RGB w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym
razie kabel moze zostac¢
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje

dotyczace tych dwoch ztaczy
gléwkowych nalezy sprawdzi¢
na stronie 36.
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Adresowalne zlgcza 1 Te dwa adresowalne zlgcza
gléwkowe LED GND glowkowe sg uzywane do
(3-pinowe ADDR_LED1) VOUE;O*ADDR podlaczenia adresowalnego
(sprawdz s.1, Nr 30) przedtuzacza LED, co
(3-pinowe ADDR_LED?2) umozliwia uzytkownikom
(sprawdz s.1, Nr 6) wybor sposrod roznych
efektow $wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy

nie nalezy instalowa¢
adresowalnego kabla LED w
nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel
moze zosta¢ uszkodzony.

* Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza gléwkowego
nalezy sprawdzi¢ na stronie
37.
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a} ] ne 724 7] BIOS 43 E $] 0] 5 ¢ H]o]
=409 g

€ ASRock © o] Jato] Eof]
31
3

3lo] 7] =2 X ¢do] H 23
of e gl A2  BE 7514] 4] 2 . ASRock 2] §JAlo] E A= 2 1] VGA Th=
2ol CPU 2] 9] &&= 22 4= ¢l r]. ASRock $JAFo] E http://www.asrock.com.

1.1 .u.XI- LHE‘:

 ASRock H470 Steel Legend "}t .= (ATX % HE )
 ASRock H470 Steel Legend 7+ Ad =] gkl A

« ASRock H470 Steel Legend %] <1 CD

« Al2]Y ATA (SATA) tlo] €] Alo]Z 2 7] (A&l Z=)
o M22AE AL 4] (A= ﬁ&)

e M2AAg ~RES o) (A F5)



H470 Steel Legend

1.2 73
=UE - ATXE ]
CPU o 10 Al th Intel® Core™ Z 2 A A ( 2A 1200) o] A&
2] gk o}
« Digi Power design
o 1A S T
« Intel®° Turbo Boost 3.0 7] %= #]
M E o Intel® H470
ol 22| « 74 A2 DDR4 vl 2] 7<%
« DDR4 DIMM &% 4 7}
+ DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 HB] ECC, H] #] 3 8] o] 2]
e AL

241
* 371 A B E 1514 ASRock ) Ato] Eof
55 F 2314 AL . (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) = 31 ol 2933 7}#] DDR4 & 2| 48} ; Core™
(i5/i3), Pentium® 2 Celeron® += # tf| 2666 7} 2] DDR4 &
ka3

2| A3} .
Al2~e) v ®e] o] 8% : 128GB
« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 21

o DIMM <%l 15u Gold Contact A2
« PCI Express 3.0 x16 &% 2 7| (PCIE1/PCIE3): &< @ x16

« ECCUDIMM H| 22| 2% (H] -ECC R4 2%

(PCIE1), ©] % @ x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
*NVMe SSD & H-H t] 232 A8 7h5 8t 2] 4]

« PCI Express 3.0 x1 &5 2 7|
« AMD Quad CrossFireX"™ 2! CrossFireX"™ 2] ¢
o M227 (EZ]) 170, e} 2230 WiFi/BT =& 2 Intel®

CNVi( £33 WiFi/BT) A1 ¢
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[T R « Intel® UHD 22~ E ¢l # 7°*J+VGA§ < GPU
T Z2AAZT A AT 5 ol

o 3l=9of 7} =9 . AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H| E. |
HEVC/H.265 10- B] &, VP8, VP9 8- B| E | VP9 10- H| E |
MPEG 2, MJPEG, VC-1

*VP9 10 H| E 2 VC-1 & vl 2 A-8-9vr}.
* VP8 2 VP9 3l 71-2 Windows OS ol 4] 2] 5] 2] o5t}

o 22 | nt]o] & #AFFE : Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o T]aZ o] & H = Bk : Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel* SGX Content Protection, UHD/
HDR &-Fdo] t]~=1

o ol 2 8 55 v]agd o] A EEe]| 2 HDMI ¥
DisplayPort 1.4 ZE 2] €1

« HDMI 1.4 2 4] ( 3] v} 8|4} = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

o DisplayPort 1.4 2] 1 ( 3] off |4 = 4K x 2K (4096x2304) @
60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI 1.4 ¥ E ¥3}) 2] ¢l (HDMI & 3+ 2 1] &
49

« HDCP 2.3(HDMI 1.4 % DisplayPort 1.4 ZE £3 ) 2] %1

« HDMI 1.4 % DisplayPort 1.4 £ E 5 0] -8-3} 4K Ultra
HD(UHD) A 4 =] <1

erle o TElZ R 35 E )43 71 CHHD 2T 2 A (Realtek
ALC1200 £t] & 39 )
o Z2]u] ¢ Blu-ray 2] £ %]
o AE] BE Y
o el =2 5) £3) 110dB SNR DAC
« PCB 4l 3}9
« R/L2T]S 34 7 PCB #H o] o]

. TE QU] A

1= o

e

« Nahimic 2.t] 2

LAN * 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
e Dragon RTL8125BG
« Dragon 2.5G LAN & E 9] o] 2] 4]
-} % Alof ol vhk 2nhE A 27
- A2 o2 Ag Aol A A% UL
PEFLEERENEOERETES
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]
2

1/0

El
=

i

A, HEleA 2 2Ee ] B sty v g
AR EE =] 2

« Wake-On-LAN ] ¢

o WY /ESD B3 A

o 249 o]l 802.3az A 4

« PXE A

o QHeL} 2 E 2 7Y
o PS21}- /T HE FE |
« HDMI *E 1 7}
« DisplayPort 1.4 1 7}
. 43} SPDIF =38 £ E 1 /|
« USB2.0ZE 27 (ESD 23 #|¥)
« USB3.2Gen2 B} A 3£ E 1 7l (10 Gb/s) (ReDriver) (ESD 2.3
214)
« USB3.2Gen2 E}3) C = E 1 7] (10 Gb/s) (ReDriver) (ESD .35
2141)
o USB 3.2 Genl *E 2 7l (Intel® H470) (ESD 2.5 2] 41 )
* -2 E} USB Y-S USB3_12 EEof| A XA},
* ACPI 24 A 7] %52 USB3_12 EE A A A5 A oF<pir).
o LED # 2 RJ-45 LAN ¥ E 1 7] (ACT/LINK LED & SPEED
LED)
o HD 2U] & A . 59 23] / Fk/vlo] 2~/ 2kl 1= / A
237 [uto] I (= 22 A)

« SATA3 6.0 Gb/s A ¥ 6 7l 7} RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel ®2 A 2 7] < 17), NCQ, AHCI ¥ 3t
=82 A~
* SATA- €3] M2 A= o] & M2_2 & AH-8 o] w | SATA3_1 ©]
n| 2 3k o)
* SATA- EFQ] M.2 =] ol 4] M2_3 & AH-§- o] %, SATA3_5 ©]
v & sk},

o UltraM.2 27 (M2_2) 1 7] , M 7] €}3] 2260/2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s =& 2] 2 Gen3 7}2] 2] M.2 PCI Express =& 4 7|
2] 4] (32 Gb/s)**

o UltraM.2 227 (M2_3) 1 7] , M 7] €} %) 2260/2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s Z& %1 2 Gen3 7} 2] 2] M.2 PCI Express
25 4 7 2] (32 Gb/s)**

** Intel® Optane™ 7] & 2]
“*NVMe SSD & -8 t] =32 ALg- 753 =5 2]
** ASRock U2 7] E 2| <4

H470 Steel Legend
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F{4E

BlOS J|s

« SPITPM 3t 1 7}

o« A LEDY ~3]A 3] 1 7

« RGBLED 3t 2 7}

* A 4 2ol 12V/3A, 36W LED 2~ E7] 2] <]

o T4 A A 7}53 LED &l 2 A

* A4 2ol 5V/3A, 15W LED ~E ] 2|4

o CPUM A (43)1 70

*CPU 3 A9 E] = 31 A =do] i 1A(12W) 2l CPU W&

2 3 et

o CPU/ B HZ A AN 43 )14 (£0tE W SZ Ao

* CHA_FAN2/WP_3A = s A= o] H ol 3A36W) 2l 144] Z2]

W& A Aot

o« A/ E HZ W AGE @A )50 (ALNE A S
Alel)

QA e s s A= o] FH o 2A4(24W) &1 A Z

W& A Aot

*3 3 =4 7 o] AR 541 Z-9-, CPU_FAN2/WP_3A,

CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/

WP 7} CHA_FAN5/WP 7} 2} 0 2 7}2]8F 5= 9] ]t} .

o 24 ATX A A 1] (2= Ad ALY )

8 VAL AT 14 (2E=E AL AdE )

e 4 VAL AT 14 (2EE AL AdE )

o A sd v 2 AE 1Y

o Thunderbolt AIC #<1& 1 7} (5 3 ) (ASRock Thunderbolt 3
AICR2.0 7}= "F 2] ¢1)

« USB2.0 3t 271 (USB2.0 FE 4 7] 2141 ) (Intel® H470) (ESD
23 24

« USB3.2Genl 3|t 2 7] (USB3.2Genl £E 4 7 2 1)
(ASMedia ASM1074 3] H.) (ESD B.& 2] ¢ )

« A 312 e}4} CUSB 3.2 Genl 3| T 1 71 (Intel® H470) (ESD
BE 2

ol

l‘

ol

l‘

o th=o] GUI A %1% A|-8-3}+= AMI UEFI & ¢35 BIOS

« ACPI6.0 T o]z ¢] o]Wl E

« SMBIOS 2.7 A1 ¢

« CPU 7] /7] 4], GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCIO,
VCCST, VCCSA A3} o5 =4



H470 Steel Legend

=20 o 2% 217 :CPU, CPU/ $18] F= , A A/ 8] sH= A
BLE o 3 El=nE : CPU, CPU/ $JE] =, A4 A/ 8] = =

o AS 3 (CPU =0 o3 A A] 3l &= 215 24 ): CPU,
CPU/ 916 H= , A /916 H= A

o 3 thE S Ao] . CPU, CPU/ YE B= , A4 / YE] H=
i)

o At ZUEF : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,
PCH 1.05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

os « Microsoft® Windows® 10 64- H| E.
) « FCC,CE

« EP/EuP AH 7}5 (ErP/EuP AHS /b5 A B4 2 2)

* LA gE A 2 o] t sl A= AL JALo] EE 22514 AL http://www.asrock.com

f BIOS 4 & % 3] 71} Untied Overclocking Technology & 4-§-3} 71} EF & A ©]
= 3o
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13 8H&EF

2725 oA AA k=] BolF e Ao A
a

=
Fuich. A5 A Aol 494 ghomd Assh B e,

W W

Short Open

Clear CMOS % ¥ 2} Clear CMOS

(CLRMOSI) T EE L R R s
(1 300] A1, 27 ¥ = s

B

CLRMOS1 & AH-&-3}o] CMOS ol 2] A% o] el S 7|

A7k dlol e oll = A8l ok s, A1 ZF el Al a8 A slebo] e o 22

Al2®l A Aot £ el Al 28] et e E A $-a

Z7)3tslem AFEHE T AY ZEE BL vk Ay L AFg-s)o]

CLRMOS1 9] & 3 2 gt ©hEhA] 71 A4l & 4

A 7844 A1 S . BIOS G Hllo] EE <k 23 25 CMOS & A ok & A%, ¢4
.| o

o
P
30
oty
A
=
@)
2
o
[%2)
=2

et



H470 Steel Legend

14 2200 2 I

—_

S E

mh A2 A3 e LR ST o A o 49T npr w e} o PH o2 g

f 2.5 oef ol AGE £ 37k oyt 5] A L5 oelsh A Fef ) 2 57)
vjch. h

Al=w g S

(9 % PANELL) HE, A2 ) BASS
(13012, 21 W &5 32 o}eﬂg} Bl f;}toloﬂ we)

PWRBTN( M2 HE ):
AA] A s o] A v Eol AA . AU B ES o] &3l Al=vE 11 B S
FAIE = 9l ),

RESET( 2|4 H{E ):
AM A Jil”«y’ 2] 4l 1] Eof] < 75%‘44. e 7L F A3l A A A2 =

PLED( A|AE! 712l LED):

A A g o] H ] A A g ol AE g } A|2eo] 253l Q& v+ L
7%%X#A1ALIE% Al Eo] S1/83 t 7] A e of] Q-2 wf= LED 7} A<= Zake] i o} . A]
25o] S4 vl 7] el rei= 2 A3 (S5) e o] %% wf = LED 7} A4 ol .

HDLED( 3l= E2}0[E2 S2f LED):
2] A gd o 5= =efo] B 52 LED of dZ gi]r}. 3}.= Eefo] By} Ho]E]
v} 23 9)& o LED 7} AA 5.

1y

A e Al A EE g 5 Yk dE S B g F2 A W E, 2]
A ¥ E, 14 LED, 1= Eefo] B £4} LED, 23] 5.0 2 74 5]°] slé]r}.
A A 5L o] sr]e] AFE o sho]o] BE 7 Bfo] HEs] YA &

dghiet.
;d% LED 2 A /\J,]ﬂ -5{ 1 SPEAKER ‘H }] 711]%1 LED 94_ *H }]
DUMMY
(7 %1 SPK_PLED1) 229 A 5 o] Fr]o|
(1 sflol7] 22 F5 F2) SELTRES
PLED+
PLED-
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Al2]d ATA3 A4 E o o ol 67H] SATA3 A H =
(SATA3_0: E E 2| th 6.0 Gb/s Blo] B A
1do]A] 14 W 35 43 ) o= =0 Les Ayt W
(SATA3_L1: S o A7 3318 SATA Hlo]H
1o] 2] 13 W &5 2 ) 5 |_ l_ £ AlolEg A g},
(SATA3_2: @ P+ SATA- €14 M2
1oe] 2, 11 & 32) gatas 5 SATAS 4 A=A ol A M2_2 & A&
(SATA3_3: —i Zo]wl | SATA3_1 ©]
1)) 12 W &5 =) v Z2d sk ).
(SATA3_4: * SATA- E}]] M.2
1oo] 2] 19 W &5 32 ) A ol A M2_3 & A&
(SATA3_5: %ol , SATA3_5 o]
19]0]], 20 W &5 =) v 2 sk ).
USB 2.0 3|t USB_PWR o] ] R ol = 3]
o

(9 1 USB_3_4)
(19017, 26 H &=
(9 31 USB_5_6)
(19017, 25 H &=

M7}l et . 2 USB
208 = zE F NS

243 = o5t

USB 3.2 Genl 3]
(19 71 USB3_3_4)
(13017 ,28 ¥ 3=

(19 31 USB3_5_6)

IntA_P_D+
IntA_P_D-
G

InfAP.

H s

==z )

ND
IntA_P_SSTX+

o] it R Eof = 3t F
N7t elssu el . 2 USB 3.2

Genl d|tl= £E F &

_SSTX-

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

L]
1l (] [e] [}

A dE s olgut.

In
IntA_P.
ND

IntA_P_D-
IntA_P_D+
D

Vbus

(1 _‘-Lﬂo] Z] R 10 Hd {%]__E_‘ ;“(j]_g: ) IntA_PA_SSRX-

IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

IntA_P_SSRX-

IntA_P_SSRX+
GND

A_P_SSTX-

_SSTX+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy




H470 Steel Legend

“dwd s ek} CUSB 3.2 o] mtrj B.=ol = o

Genl 3T E}3] CUSB 3.2 Genl sﬂ =
(20 71 USB31_TC_2) L7} Qb5 et o] s
-

(17012, 9 2 33 ) %7} USB 3.2 Genl EE&
USB 3.2 Genl =E%
AR st dl AHEE ).

USB Type-C Cable

Al sfd 2r] & #H N oresencE# o]l At = 2] AAE
MIC_RET
(9 1 HD_AUDIO1) - A $r]e sdol
(101,31 ¥l &5 =) QAA st d AFEHy ).
1 2EY SE2L A YA AU L k2 ES 2N 4 o 5]
Q o]o]7} HDA & 2| sl oF ghiich. A a] 2l A A Ao vfe} ol 2] &
upel Al 2 e 3]SI 4] A 2.
9 al-gF 79 ojefjof & HA)E ule} A wd o)

2. AC97 2r] % 7]
3] of] =5} 4] £

A. Mic_IN (MIC) & MIC2 Loj edZ gl
B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °i] $1#3}32 Audio_L (LIN) < OUT2_L °f] ¢1Z
3} L] l:} .
C. 2] (GND) 5 %3] (GND) o]l 1 Z g]c}.
D. MIC_RET ¥ OUT_RET + HD 2] 2 3 d ol vk A}-g-H 1] . AC97 2T &
ﬁﬂs—gﬁi A4 F el &l

g\'nz.

A olo] 775 3HA] 315} Realtek A ] o]l 4] “FrontMic” 81 ©. 2 7}4] “=
% 25 7S 2.

CHA_FAN_SPEED

A AE B A AGE e conto—D s o] ne] e et 4 44
3
2
1

(4 31 CHA_FAN1/WP) FAN_VOLTAGE A A s AWE 5 7}

(17012 ,33 W &2 22 ) GND 5] o] 9] 51t} .33
CPU M A =14 Ze] 9

(4 ¥ CHA_FAN2/WP) oND AZdsle =792 13 9

(1 dlo] =], 24 W 3}5 3 ) FAN_VOLTAGE AAZAA S .

(4 % CHA_FAN3/WP) Ve et contror

(13e]A] 18 Wl &= 32 )

(4 71 CHA_FAN4/WP) e

(13e]A] 23 W &5 32 )

(4 71 CHA_FANS5/WP)

(13l 158 g5 3=z )
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cPU s A e e elwnEdt 4 cpy
(4 ¥ CPU_FANI) FAN_VOLTAGE ¢ (Azs W) A}
(130]x], 2 &= F=2) sgAE o odguch. 3 A
R CPU A& dAsted = A4+
2 1-3 o A A2

CPU/ $1¥] 12 ) 7] e | clPtiREd=43
(4 ¥ CPU_FAN2/WP_3A) FAN_VOLTAGE =114 cpU A A E] 7}
(1efo]2], 5 g k=) HA =] olgch. 33
Tz 33 CPU 4] 28] A&
AZ3ed = A5 A 130
A3 A&

ATX A4 A
(24 31 ATXPWRI1)
(13fo]2] , 81 5 =)

ol hH R.E =24 3
ATX A AdE 7}
A= glsrrct .20
ATX ALFFHAE
R R B ]

13 & w2t A8 4] A &

ATX 12V A A E 8 5 ol nfrj R o83
@ j?ﬂ ATXIVD) 8%%8 ATX 12V A2 :ﬂm 2] 7E
(13fe]x] 19 g5 2 4 1 gAE o] lsuet. 4

ATX HY T34 =
ArgstEm A1 95 S
wle} A5 A L.
*do ARE MY
FlolEol 22" Ft=7}
otl cpU 221X]
SIS Al . PCIe T
FlolE< ol HE{oll £X|

L¥SPNED
ATX 12V A A9 E] — ATX 12V AL FF A&
(4 70 ATX12V2) B o] Aule] ol
(1ofo] 2], 34 5 3= ) UL ‘ﬁ%ﬂ%}ﬁjﬂ]i.

-
ne s 'SI—IEI.

140



Thunderbolt AIC 7] 4 ¥
(5 TB1)
(1 o)1= ,32 &5 =)

Thunderbolt™ &7

7} = (AIC) & GPIO

Al o] &= Thunderbolt AIC
A o] AZAFAIA L
*Thunderbolt™ AIC 7} E&
PCIE3( 7] &%) ol

A AL

SPITPM 3t o o] AE = 7], t1A "
(13 3 SPI_TPM_J1) “’““C”VSPI o 1z, otz o o=
A=Al 174 5 H2) | EISTT;M,F‘RQ B A B 4
O[O[O[O[O[O]O! 9] = SPI TPM(Trusted
QIQIQIQ | Q Platform Module) A] 2~ €18
GNSPI TPM_CS# 71 %JSQ-L] l:]— TPM
RSMRST# ° o >
o s Azge ez nes
spi-paz Zrebslan, oA g A&
Hosh SYE T EAAS
A g o).
RGB LED 3|t 4 o] 2 71| RGB ¥ t]+=
(4 31 RGB_LED1) 12VG R B

(1012, 29 W 5 =)
(4 31 RGB_LED2)
(1 o)A, 7 W &5 Hx)

t}ekgt LED 27 &35
A Eu g /’\ ol “ RGB LED
AA Aol &g AAs =l
AL}

Z9o| :RGBLED 70| &S
ZRE gisto 2 MR|5R|
oAl . O ats

AR Iol20]| &4 £
ASLICH.

o] F 71| &ty o vt
7} 213236 F ol A =
2

FEs A AL

H470 Steel Legend
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2= 2|4 7158 LED &t ;
3 71 ADDR_LEDI) GND
) DO_ADDR

(
(13012 ,30 ¥ &5 =) vouT
(3 71 ADDR_LED2)

(190]12] 6 &% 2Fz)

ol 2 48] 4 A A 7153k
LED & t] = t}efgk LED
2 53 A9 9=
Fa 2 A% 75 LED
A Aol &S 435t
A-g-g o}

Fo|: FA X|H JIsEHLED
Ao|ES HRE Waoz
MRISHA| b AI2 . O™
A 0|20 2AE £
ASLICEH.

* o] gty ol vk =7} 2] 3]
37 Ho] A & F2IM A L.



H470 Steel Legend

1 1EC&IC

ASRock H470 Steel Legend ¥ — R —RZHH N LIF W EXZLTHICHDALSTE
UWE 9, ASRock H470 Steel Legend X" —3R— R, ASRock D—E{ U7z i 75 i EUE B
O FCHEIEENTAZHIED @< — R — T, ASRock DHIEhIE—E L7z mih& 7% i
HEHO FTRIEENTHEO R BNl L AN i DD NIRRT 3 —
XA E T,

TIVDONRE TR UICEETZCENDHDET, COY=2 7 )VDNKICEE
Do FGEICIE, B E NIz N—2a2F, 77 < ASRock DT 71 R 5
AFTEEEIICHEDET, OV —R—RICET B F0H097% R — R 5w Bizx
BEICE, SHEHDETINC DO TOFMIGH . DT 7 V1 N THRIETE
&V, ASRock DU 7Y Tl IRHTD VGA 51— RFI5L T CPU HaK—F—E
T EICHENET, ASRock Uz 71 b http://www.asrock.com.

Q YW —R—FDfLfkE BIOS V7 NIz TIdHERH SN B E DB 5728, DY =2

11 Ny T—CDRRE

+ ASRock H470 Steel Legend ¥ —HR—R(ATX T+ —LT 77 %)
« ASRock H470 Steel Legend 7717 A > A—)LAA R

+ ASRock H470 Steel Legend H"K—h CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 7—27r—7 )V (AT vaY)

e 4xM2 Vv MHRUG T vEY)

o 2xM2 VY MNHAZYRAT (X T va)

A—YP—<=a7 )b
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1.2 {1k

73vk
T4 —L

CPU

FyTyk
XEY

sRAOY b

o ATX TA—LT77%

o 5310 {HARLUED Intel® Core™ 7Tty — (V7 k 1200) 1
b

» Digi Power design

o 11 BTz —AiE

o Intel* X—R7—2Ak 3.0 77/ 0T —%FR—-|

o Intel® H470

o T a7 )VF ¥ %)V DDR4 ALV HEHE
« 4xDDR4 DIMM A |
« DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 ./ >/ ECC, 7’ >/7\w 7 7—R X
EVITHHE
* FEANC DV TIE, ASRock 2 7 A FDAEY —HR—h—E %
SRR TLIZE L, (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) 135 K 2933 ETD DDR4 ICH I LE T ; Core™ (i5/
i3), Pentium® 35K U Celeron® (Z i K 2666 T DDR4 I[N L
ESS
« ECC UDIMM AEVEVa—IUHE (non-ECC E—RT
)
o YATLATDERKAE: 128GB
o Intel® T/ARN)—LAE) T T7A )V (XMP) 2.0 IS
o DIMM ARy MC 150 I—)VRa> &7 Mz H]

« 2 x PCI Express 3.0 x16 A1 I (PCIE1/PCIE3): x16 (PCIEL) T
277 )V, x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3) TT 27 ) *
BT A2 & LT NVMe SSD I bt
« 2xPCI Express 3.0 x1 AHw bk
« AMD Quad CrossFireX'™ & CrossFireX"™ &4 R—h
o 1xM2 Y (Key E), 217 2230 WiFi/BT £V a2— /L&
Intel* CNVi (B & WiF/BTIC KIS



H470 Steel Legend

957499 o Intel’ UHD 7574w 7 ANKE Va7 )VEBKT VGA 1.
GPU It Eniz/ oty —DH T R—rENE T,
o« W—RULT - TIXILATAR-O—T v : AVC/H.264,
HEVC/H.265 8- £ b, HEVC/H.265 10- £Y I, VP8, VP9 8- £
w ;. VP9 10- € MPEG 2, MJPEG, VC-1
*VP9 10 B hBXU VC-1 13, 7IA—RHDATT,
* VP8 BLU VP9 L2 I—NRiE, Windows OS I KDY R—FE N
FHA
o« 5740 I AT 47 BXU AV E 12— : Microsoft DirectX
12,0penGL 4.5, 72T )V )L A2 BT )V AV T )b °
TADG T CTHEINATVIR | ALY F XTIV T 5T ¢
w27 A, OpenCL 2.1
o THRATULABICGIAVT Y DYF2D)T 1 : Rec. 2020 (Wide
Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, 7> 7 )L ° SGX I/ T/
V{7, UHD/HDR Blu-ray 7 A%
o TaTIWTIT I AMT] ML LTe T4 AT LA 2y hu—
Z°C HDMI ;R— k& DisplayPort 1.4 R— MRS
« HDMI 1.4 77/ 0¥ —IZ 5, S KRS 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz
o DisplayPort 1.4 77/ T —IT i, SR MRS 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz
« HDMI 1.4 R—hFCTA—RNIv T2 7 740 —T 15— (12bpe).
xvYCC, BE U HBR(FHE W hL— A —71 ) 6t (HDMI
WHEEZ A= ETT)
« HDMI 1.4 JR—h& DisplayPort 1.4 JR— kT HDCP 2.3 ICH S
« HDMI 1.4 R—h& DisplayPort 1.4 ;R— KT 4K Ultra HD
(UHD) HEICH G

F—FaF « 71CHHD A—F 14 2> 7>y 7a7oa /& (Realtek
ALCI1200 A—T A a—Fv7)
o« TLETLTIN—1A A —F A Y K—h
o YIRS
« SNR [t 110dB © DACGET) 7 > TH5#)
« PCBfftfx>—)UR
o RILA—T 1A F > 3IVAHAR] PCB LAY
o d—I)VRA—TUATvvs
« Nahimic A —7 (%
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LAN

DT INZRIV
/0

A=Y

2.5 F 7wk LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Dragon 2.5G LAN ¥ 7 b7 = 71K IG

- AN — MR 72 1 R

- FRG NG UL

- RV Ry b — i R HER

=L T I AN =2V e R ICRiEbEN T
THIVRE

- A—P—H AR A R KBS

Wake-On-LAN (V= A7 4> T2 ISl

T/ EEAUIE (ESD) fRAE IS G

I RIVF—FIROK A —T v b 802.3az ZH R—1

PXE 72 R—h

2x 7T AR—k

1xPS/2RUR [ F—HR—FK—F

1 x HDMI ;R—Fh

1 x DisplayPort 1.4

1x Y¢ SPDIF i JR—1k

2 x USB 2.0 R—h (§FEE XU (ESD) fRFEICHTIS)

1x USB 3.2 Gen2 Type-A ZR— (10 Gb/s) (VFT1Y) (R
Ji%7E (ESD) TRFEITHIE)

1x USB 3.2 Gen2 Type-C ZK— (10 Gb/s) (VFTA7Y) (R
Ji%7E (ESD) TRFEITHIE)

2x USB 3.2 Genl JR— (Intel” H470) (F#FESiNFE (ESD) {4:#
)

* Ultra USB Power ("7)L 5 USB 7 $7—)ICiZ USB3_12 R—k [T
FHOLE T,
*ACPI W —7 7 v 7 REHEIZ USB3_12 R— MG L TWVER

/UO

LED f¥ 1 x RJ-45 LAN ;R— I (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

HD A—F 14T v w7 U7 AE—H— | L Z— | )NA | 54
VAV TAY A —I— | A7 (d—=IVRA =T F vy
)

6 x SATA3 6.0 Gb/s 1%~ RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,

RAID 10, Intel FEw R+ ARL— 57/ — 17) ,NCQ,
AHCI BX UKy b7 T 7 BEREICHHIG *

*SATA XA T M2 TI3A AT M2_2 Z LTV S5,
SATA3_1 [FHERNIC7EZDE T,
*SATA XA T M2 T3 AT M2_3 Z LTV 551X,
SATA3_5 [FHERNIC/EDE T,



H470 Steel Legend

o 1xUltraM.2 Vv b (M2_2). M Key % 7 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s EV2—)b, BEX U 1K Gen3 x4 (32 Gb/s) £
T M.2 PCI Express £ 2 — )UK G **

o 1xUltraM.2 V7 v b (M2_3). M Key %17 2260/2280/22110
M.2 SATA3 6.0 Gb/s BV 2— /)b, BE T K Gen3 x4 (32 Gb/s)
F T M.2 PCI Express T 1— UGt **

** Intel® Optane™ 727/ A —IT xS
o JEE) T A2 & LT NVMe SSD KIS
** ASRock U.2 v MRS

=32 « 1xSPITPM N\ &—
« 1x fEJf LED L AE—H—\w X —
« 2XxRGBLED "\w&—
Bt 12V/3A.36W £TD LED ARV w FITHS
« 2x 7RLY TV LED Ny & —
&at 5V/3A.15W ETCD LED AR w SISk
e 1xCPU77>2aAXIZUYY)
*CPU 77 AR ZIEIRAK 1A (12W) DFESID CPU 77 /1xf
JIHLET,
o 1xCPU/ UA—R—KRYTT7AXTR(4EY) (RAR—T
7 >/ EE D)
* CPU_FAN2/WP_3A I3 %K 3A 36W) DD —2—7—5
—ITHILE T,
o 5XVY— [ UF—R—RYT T ARTRZUEY) (AT—
77 2RI
S p— | =R =R T T 7 UK 2A (24W) DD
F—B—=—F—IHHLE T,
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP 33K T CHA_FAN5/WP & 3 ¥ &7z
B4 YT IMEREN TR ESEHIIMETEET,
o 1x24 ¥V ATX BIFEIRT X =3I X (BHEEBERIRTZ
)
o 1x8 BV 12V EIHIRI X (EHEERI KT X)
o 1x4 ¥V 12V BFHIXIZ (EREEEFRIRTX)
o 1xHIA SV A—T oA a4
« 1x Thunderbolt AIC %27 % (5 ¥>/) (Thunderbolt 3 AIC R2.0
H1— ROIHHR—RHIE)
o 2xUSB 2.0 & —(4 DD USB 2.0 R— MHf &) (Intel®* H470)
GBS (ESD) (&I HS)
« 2xUSB 3.2 Genl \wA&— (4 DD USB 3.2 Genl X— M HI)
(ASMedia ASM1074 /\7") (5§ / f#EE XU EE (ESD) LRAEICKTIL)
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BIOS #%HE

N—Foz7
ET=42—

0s

SOAE

1x 702 kS JVZA T CUSB 3.2 Genl \wZ& — (Intel®
H470) (FFEE U (ESD) RFEICHIS)

AMI UEFI Legal BIOS, £ 5 GUI U R— M &

ACPI 6.0 WMl 2 A DT v AU b

SMBIOS 2.7 Y R—Fh

CPU 37" / /2, GT,DRAM, VPPM, PCH 1.05V,
VCCIO, VCCST, VCCSA FEE )V Fiff#

Mg CPUCPU) UA—R =KV Vv — | I
— =R T T

T7YRIAA—R : CPU,CPU/ VA —R—RU T v — |7
F—R—=R T T

HE 77> (CPUIRIEICHES T v— 7 7 Vg7 F B
#) : CPU,CPU/ A —R—RU T, V¥ — | I —R—KY
TI7

7 IVFEE R : CPU, CPU/ WA —R—RV T ¥y —
VI IF—R—KRT T

BEERH - +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH
1.05V, VCCSA., VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC.CE
ErP/EuP Ready (ErP/EuP SIS PRI E NN TI)

* R ERNC DU T, 2o 7o e CEEFEE 00, http://wwwi.asrock.com

RIEDFEE, 7> ZA FA—/N—=0 0y 770/ 02— D, Y —F/S—7r

BIOS

A DA —IN—=20y 7= )LD ER G A—N—o Ty JIZiE, —EDIVRXT
EFOFTDTIHELSZE N A—N—0 0y 0T 2L RTIPRLIEI T 7z
O, S RATLDAYR—=R 2 MRTINA ZDWIRT 2 DB DET, T HIDE(TE
TIToTLIEE N, Wt Tld, A—/N—2 0w I K BIHADEFIF A O RETD
TTTHRIZS U,



H470 Steel Legend

13 ¥ UIN—BF

COATANE, V¥V IR—DRE ST RUTOET, Ir 2 8—Fvy THEIH
EoTWBE Vv 8= a—hTT, Vv /8 —F vy TR E > TR
BEIE. Vv o= A —T 1 T9,

W W

Short Open
CMOS 7V 7 Vv /78— >a—hk: CMOS DIVIT
(CLRMOSI1) F—=T 0 FTHIVE

28Ty

(p.1.No. 27 ) S

CLRMOS1 Z{#>T CMOS NDT—27% 7V 7 TEEYT, CMOS DT —HIcld, ¥
AT LISAT— R, A KL S AT LGRE AT A= R —T5 E DT AT LiETEH
MEFENF T, IHELTC T IHVEREICT AT LISTA=Z—=2) vy T 5I
3, AV a—2—DFEFZYI0 BRI —REHRE Vv —Fr v T EHEHLT,
CLRMOS1 DY 3 BB a—RLET, CMOS ZZV T Lizt4ld v/ 8—Frw
TEROINT DR ENIZNEIICLTLIZEW, BIOS %7 77— ~M4%, CMOS %77
V7§20 ENHNE RYNCT AT L2 EH) L, Znhb CMOS 7V 7 77y a
RN vy RET YV LTLIEE N,
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14 A oiR—FKDOAy A —EaRI R

A

VAT LISV R —
(9 ¥ PANEL1)
(p.1.No. 21 Z)

AV R— RN E =, ART RG> IN—TldHDFEE Ao CNENYX—LIARIX
1L 9 28 —F 4y TR IR N TLIEE 0 N X —BLUTARTRICT ¥ > 75—
Frw ISl TV —IR— FICYEHRIGOHEC 52 E DBV E T,

RSN e 23 T DN N e
Utz hL, FRdDE#[D4T
WS T o —Y DV AT LA
T—RALRT Y T T2 TDNY
R—lcy hLET, 7—T )V
i aL I B+ —
I DU TLIEE LY,

PWRBTN (#EiliR%>):
S — R N RV D BEYPRR XN L TLIEX BIRRE S LT, S X T4
ZA NGB EERETEET,

RESET (V&2 FR%2):

=TI SRV DY By FIRZ AR L TLIEE 0 A E2—R—P T —X L
720, i DR 2 T TE VB EICIE, Ve KRA LT a2 Ea—2—%
HEEBILE T,

PLED (X7l LED) :

S =D SRIVDFEPFR T —RRA > D —Z— IS LT IEX 0 SR TLE
{EjH1d, LED D3k LET, S XTAH0 81/83 X1 —TIRREDYF &I iE, LED (35 87%
BEFE T S RTLDY $4 R —TIRAEE /=1L B WA 7 (S5) DE FIClF, LED (&4 7T

HDLED ON—FRZ47 727 ¢ 7 LED)
S =R SRIVDIN=R RS 147 70 74 €7 LED ICfEf L TLIES Ve /N—FF
AT DT —REG AR Fld H E AR, LED (3 TEDE T,

B NIV T A NS, =N k> TR B EDHDET, Fillfi/ S HIVES2—)b
(&, BICTE PR, Uty FR2 2, @i LED,)N—FRFZ+4 7720717+ LED, A t'—
H—IEED SRR ENE T, v — S D SHIVED 12— )L e DNy X —2 i3
BEICIE, BARDEND G TE, B DED L THIELSEHL TR EZ DD TE
12N

BIF LED £ A —J1— oPEAER Uy —YEIRLED £y —Y A
WA — Y —H—% DNy Z—IT
(7 ¥~/ SPK_PLED1) LTLEZEW,

(p.1.No. 22 &)

PLED+
PLED-




H470 Steel Legend

VT ATA3 ARG R o T1 TS 6 DD SATA3 AT 21—
(SATA3_0: g |_ E 13 i 6.0 Gb/ DT — A%
p.1.No. 14 Z) o == o EHETHNARL—Y TN
(SATA3_L1: S i T1 ARHID SATA F—27—T )b
p.1.No. 13 R E |_ |_ E Y R—FLET,
(SATA3_2: @ P X SATA ZAT M2 FNART
p.1.No. 11 D) SATA3 5 SATA3 4 M2 2 Z{E LTV 258,
(SATA3_3: SATA3_1 IFHEINITZDE T,
p.1.No. 12 Z#) *SATA XA M2 T/INA AT
(SATA3_4: M2_3 ZfEH LTV A5,
p.1.No. 19 Z#) SATA3_5 [ZEANC/RDE T,
(SATA3_5:
p.1. No. 20 &)
USB 2.0 N\ A — USB_PWR CORYP—AR—FIiZiE 220D
(9 ¥ USB_3_4) T Ny H—DERENTOET,
(p.1.No. 26 ) % USB 2.0 N\ A —I¥.2 DD
(9 ¥/ USB_5_6) R—bEHR—bTEET,
(p.1.No. 25 &) i
USB_PWR
USB 3.2 Genl \w&— ZORYP—R—=FIZlF2DD
(19 ¥/ USB3_3_4) plirexts AW HE—IEFENTOET,
(p.1.No. 28 ) AR 4% USB 3.2 Genl Ny A—Id,
SO 2 DDR—F e R—FTEE

! O] T im I,
(19 ¥/ USB3_5_6) ot
(p.1. No. 10 i) s JOIO e

inin_p_soTx. JO[OLImA ve soree
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Tay RV EALT C
USB 3.2 Genl W& —
(20 ¥/ USB31_TC_2)
(p.1.No. 9 ZH#)

==
—

USB Type-C Cable

ZOXYP—HR—KEiciZ. 1D
DTV ’SHIVAAT CUSB
3.2 Genl N\ X —HHOET,
TONYZ—IF, B USB 3.2
Genl ;R—FIC USB 3.2 Genl
TV a—)ViE T BzdIc
fHENET,

JaySxVA =T
Ay L —

(9 € HD_AUDIO1)
(p.1.No. 31 &)

D
PRESENCE#

TONYH—F, 70y "t —
FUA IR —T 4 F T
INA ATt d B 12D DED
T3

IELBRHET 272812l 24— DNV T AV —7H HDA ZHHR—F LT

Q L NATA T4 =232 —T ATy o 2 2 G R—FLTOET N

BIEDRETYT, BIEODIXTLZIONHFBICIE, LD =275k

V=D =2 7 IV DIFRICHES TTEE W,

2. AC'97 A —T ANV T B A RD R T 77T, i S /bad—
TAA N Z =IO TTEE N,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##5:LE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R <, Audio_L (LIN) % OUT2_L ICHEELE T

C. 7—X (GND) %7 —X (GND) Ic#Z%fi LE T

D. MIC_RET & OUT_RET 4, HD #—7¢ 4732 )VEHTT, AC'97 4 —7T1

ANRIVTCIF NS 25K I BREIL D DEE Ao

E. 702 FA 2 G RNC T BICIE, Realtek 1> FE1—)L7 S )L D[ FrontMic | %
TC [EREE R 2L TTEE N,

Vv — | UA—Z—R
VTT7ARTR

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 33 %)

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 24 &)
(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 18 &)
(4 ¥ CHA_FAN4/WP)
(p.1.No. 23 &)
(4 ¥/ CHA_FAN5/WP)
(p.1.No. 15 &)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

— oW

12 3 4

CTOXYP—R—RIZIF. 4 ¥k
W= T Z S
ENTVET, 3EVDIv—
IKBHT 72 7 ki3 B85
F EY 13 IR L TLIEE L,




H470 Steel Legend

CPU 77X % FASPEED GONTROL CORYP—R—RiF 4
(4 ¥ CPU_FAN1) FANVOLTAGE CPU 77V ({7 7)axy
(p.1.No. 2 ZHH) AINEHENTVET, 3
s D CPU 77 ViR 55
IIE BV 13 IcER LT
T,
CPU/TA—R—HRVTT gl TORYP—R—FIE 4 2K
7YaAXIR WH CPU 77>/ a3 2%
(4 ¥ CPU_FAN2/ fliENTVET, 32D CPU
WP_3A) 12 34 7}<?€1&Zﬂ77\/%1{gﬁ3‘5b§/ﬁ\
(p.1.No. 5 ZI) = N R Tt o2 T Y A
W,

ATX BFRI XTI X
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 8 ZHH)

COXYP—HR—FiF 24 LV
ATX BIFRI T ZDNE S
TWVWET, 20 ED ATX Ei
AT BIE. BV 1213
ICEDETHRILTIIZE W,

ATX 12V BFHI I X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 ZHH)

ZOXYP—R—Rid sV
ATX12V FBIFHI T 2 —h%E
HEINTOET, 4 ¥ D ATX
BIREFHTZICE.EV 1L
51CHbETHERLTITEE
W,

L B SN TS ETE
r—TWINT 5T 49D AH—
FTIE#%L. CcPU I THBT
LZEEBLTLIZE W, PCle T
W —7 DA% 2—IC

P LTl IFE L,
ATX 12V BRI X — ATX 12V ERZ ORI R
(4 ¥ ATX12V2) LU WL TLIZE W,

(p.1.No. 34 Zit) L IR 57 oaxry

R 1 e UinELiAB T
ENTEHEA,
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Thunderbolt AIC %7 &
(5 ¥ TB1)
(p.1.No. 32 &)

GPIO r =7 )V ffi>C,
Thunderbolt ™ 77 R+ >/ /1—F
(AIC) % Thunderbolt AIC 1%
JR—ICERILTLIZE L,
“PCIE3 (774 /)L h Amy BT
Thunderbolt ™ AIC 71— R7ZH(D
MF TS,

SPI TPM Header

(SPI TPM N\ &—)
(13 >/ SPI_TPM_J1)
(p.1.No. 17 ZIR)

SPI_DQ3

RSTH
|TPIM,P|RQ

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

ZDART L SPI FT AT
KTy R Td—LEVa—)V
(TPM) VAT LSBT B D
T TV RVEIHE ST —
R T =R RIRE TEET,
TPM Y AT L E e oy T —
JeFa )T, TR
AFHEZRE L. STy F T4 —
NF e L A DE S

RGB LED N\ A& —
(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 29 Z#)
(4 ¥~ RGB_LED2)
(p.1.No. 7 ZiR)

QRG]

12VG R B

N5 2 DD RGB N\ R —%1fi
FILTC RGBLED #LE—7)V
BHRTT UL, 1Y —13EE
SERLED IA T4V TSRz
BIRTEELT,

1113 : RGB LED 77 —7 W&
ST Tl
F2EW, Bl Tz g o ey
=7 NHEHT RN D
DET,

NG 2 DDV HE—DFELL
FHIC OV T 36 "=V S
LTI &,




H470 Steel Legend

7 KLY 7 )V LED v 1 N5 2DDO7 KLY 7V LED
R— GND N R—=ZfFHUT, 7KLY T
(3 ¥ ADDR_LEDI) vour R )V LED #EEA —7 )L A B
(p.1.No. 30 ZR) E, =P, IFTER
(3 ¥~ ADDR_LED2) LED 47+ 7 REEINT
(p.1.No. 6 ZHH) EEN

i 7RLY )V LED 77—
IV IES P2 i i £ 7%
WTLIEE W, > T2 il
DffF5E. r—7 IV hHET S
TEHBLET,

* ZONYZ IS %I
IRIEDWVTIE 37 R=V%TH
HRFEEW,
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L fagr

JREHS T 5K A B2 H470 Steel Legend A » IR FZIAR BE— 1™ 14 T B EERIFR HEAL 19
PEREFISERI M o EIRMAT & 1R B MR AN A A T RIRS RS i 7 =B ERE ©

FA A TAEA o ARSI (EATIEL » NIEFTAIIRAFF R A7 LR |

HATTABINHETHEA o AIREFEG M FRERRIEARSLFF > G iR 1T
AT LB THERTHZI SIS 8 o 5t AT LITEE S0 EHEIRAT VGA A1

CPU £ FF9I| 2 o HEZA ik http.//www.asrock.com °

Q HI T EHRHAEF BIOS U FIREC AT » Bl » ARG E FTRE A REAT 2L »

[u—

1 ARG

o HEE H470 Steel Legend £ (ATX HIFER 1)
o EE H470 Steel Legend 1HH 22455 =

o EE H470 Steel Legend 3714k

« 2x T ATA (SATA) BUiRZ: (ERE)

o ax U2z (fE M2 FREEMEA) (&)

o 2xBERERE (M2 FREEEFR ) (ENE)
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H470 Steel Legend

FE o ATX FURG R

CPU o R 10 (REUEHT—1X Intel® Core™ A0FHEF (1200 #211)
+ Digi Power design
o 11 FFAER T
o S5 Intel® Turbo Boost 3.0 74K

O « Intel® H470
W1 « WEIE DDRA ATFROR

« 4xDDR4 DIMM fii

« 75 DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC » FEEIHNTE
* B S L EERA G Y Memory Support List (NTFSZFF9I3%) T
BEIE]E o (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) S7#F DDR4 B ik 2933 ¢ Core™ (i5/i3)
Pentium® [l Celeron® 37 £ DDR4 & /1A 2666 °

« §F ECC UDIMM [NT##EEER (JE ECC fE=UHR(F)

o XFRGNTFRREE : 128GB

o FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM f@fEH 150 S fif 5

L o 2 x PCI Express 3.0 x16 fdif& (PCIE1/PCIE3) : #. - x16 (PCIE1) ;
W - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* S7HF NVMe SSD FTERE 5h7%
« 2x PCI Express 3.0 x1 1§
o 7FF AMD Quad CrossFireX™ [ CrossFireX"™
+ 1xM.2 Socket (Key E) » 374U 2230 WiFi/BT A Intel®
CNVi ( A% WiFi/BT)
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K

uss
=

LAN

« B GPU ERIFR R A S FF Intel* UHD Graphics B 141

I VGA Hitt »

o FEUEDIH GRS 28 © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~

HEVC/H.265 10-bit > VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ~ MPEG 2 ~
MJPEG ~ VC-1

* VP9 10 ILF1 VC-1 [ TA#EHT -
* Windows #{EAF AL FF VP8 fll VP9 4afE o
o B~ BEARFIITE © Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5 ~

Intel® Built In Visuals ~ Intel® EESFEI ~ BE / AT TJHE
-+ ~ OpenCL 2.1

TRFINZAZ S ¢ Rec. 2020 (] f838) ~ Microsoft PlayReady
3.0 ~ Intel” SGX WZRY™ ~ UHD/HDR #EOtE AL

MR A ¢ B AT B 28 38 S FF HDMI #l DisplayPort
1.4 31

SCFF HDMI 1.4 » 30Hz R0 HFZR1X 4K x 2K (4096x2160)
£ DisplayPort 1.4 * 60Hz B fr A A HERIE 4K x 2K
(4096x2304)

JHjT HDMI 1.4 B[ (FEFREH) HDMI Borss ) FF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC fll HBR (& #iZ5 %
¥

i&jd HDMI 1.4 F{l DisplayPort 1.4 i 137 £ HDCP 2.3
iEjd HDMI 1.4 1 DisplayPort 1.4 3t 1 57557 55 4K #BE1E
(UHD) #1%

HENEFIFTIRER 7.1 CH SHE &4 (Realtek ALC1200 &
HYmARTEER )

{5 Blu-ray Z 97 FF

HRFERIRRT

110dB SNR DAC » i kRS

PCB [HE &

R | HEWEEN 3 PCB |2

& EHETL

Nahimic &l

2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Dragon RTL8125BG

ik Dragon 2.5G LAN B

- REAL B BB BT A%

- WAL PR AF UL



H470 Steel Legend

- PPN (58 FR S e i R
AR~ YRS RN R A A B UOS B T T O
- R P e dlE e g ]

o HF Wake-On-LAN ([_EMiffg )

o ZFFEH /ESD R

o ZFEFERERAIRM 802.3az

« 7 PXE

JETRR 1/0 o 2x R&dm
o 1xPS/2 BT / BRI
« 1xHDMI ¥l
» 1x DisplayPort 1.4
o 1x Y2 SPDIF i im0
« 2xUSB2.0 5[ (37§ ESD 1#4)
¢ 1xUSB 3.2 Gen2 A 2T (10 Gb/s) (ReDriver) (374F ESD

R47)
« 1xUSB 3.2 Gen2 C #H[ (10 Gb/s) (ReDriver) (37#F ESD
R47)

« 2xUSB 3.2 Genl W[l (Intel° H470) (57§ ESD {£47")
* USB3_12 B4, USB HJA o
* 7E USB3_12 i [ _ERSZFF ACPI MAEETIRE ©
o 1xRJ-45LAN ¥l » 7 LED (ACT/LINK LED F SPEED
LED)
o BB EHETL S5 A 1 RO RE / RERRRA /
A g | Z X (S EE ML)

1E1ik + 6xSATA3 6.0 Gb/s #[1 » 77 RAID (RAID O~ RAIDI -
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) ~
NCQ ~ AHCI FIEAIEHI *
AR M2_2 % SATA AU M.2 %% (5 » SATA3_1 REEA -
AR M2_3 % SATA AU M.2 %% (5 » SATA3_S RifiEEM -

o IxiZ M2 32T (M2_2) » SCFF M Key 8! 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s TEHFI] M.2 PCI Express fHt (£ 15 Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

o 1x % M2 0 (M2_3) » SCRF M Key 24U 2260/2280/22110
M.2 SATA3 6.0 Gb/s ] M.2 PCI Express f583 (& Gen3
x4 (32 Gb/s)) **

7 1F Intel® Optane™ Technology
o 7 EE NVMe SSD FIEEEh
> TRHEER U2 B
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B0 « 1xSPITPM i
o 1x HLJF LED Fl{77 B B2
+ 2xRGBLED #:k
* R LSRR 12V/3A, 36W LED 4T 5%
« 2x Ak LED £Z
* B LSRR R 5V/3A, 15W LED AT 4%
« 1xCPU WGEEO (4%f)
* CPU MU S Ff A s 1A (12W) THZRI CPU XU ©
o 1xCPU/ KENFED (4%F) (EEEXEEES])
* CHA_FAN2/WP_3A 7 3A (36W) TZRR K KU e
o SxHLFE /KNG (4 %)  CERREXREEEH))
*HLAFE / KR RS SR ) 2A (24W) THERRY K XU e
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_
FAN3/WP ~ CHA_FAN4/WP [l CHA_FAN5/WP A] LLEH & 3
FHRAIEY 4 R XS R—RGTEREA ©
o 1x24 %F ATX HIFED (SEEREED)
o 1x 8% 12V RO (REERFEED)
o Ix4 %t 12v EIFED (REERFEED)
o 1 x AHEIR S 4
o 1 x Thunderbolt AIC #2[1 (5 £t ) ({{ZZFF Thunderbolt 3 AIC
R2.0 )
o 2xUSB2.0 #M (37FF4 4 USB2.0 i) (Intel° H470) (37
Ff ESD {#47)
« 2xUSB3.2 Genl 2l (3£ 4 1> USB 3.2 Genl ¥ )
(ASMedia ASM1074 £2£¢5% )  (SZ¥5F ESD {R#7)
o 1x AR C 2% USB 3.2 Genl #£iH (Intel° H470) (374F ESD
ESiad)

BIOS LifE4s  « AMI UEFI Legal BIOS » %155 GUI
Ju « ACPI 6.0 FfZA MR
« 3 FF SMBIOS 2.7
« CPU N/ 2817 ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH 1.05V ~
VCCIO ~ VCCST ~ VCCSA HL[E % ZUif#s
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H470 Steel Legend

A s « {BERGN : CPU ~ CPU/ JKZE ~ HLFE / KNG
o XURFGHIT © CPU ~ CPU/ KZE ~ HLFE / KEE XU
o BFENE (IRIE CPU IRFT B shiEEA L F XS ) © CPU
CPU/ 7K ~ HLFE / KR
o U2 FSEETER] © CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE / KEE XU
o FEJEWIFE : 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH 1.05V ~ VCCSA ~ VCCST ~ VCCIO

RS « Microsoft® Windows® 10 64-bit

ANIE « FCC - CE
o ErP/EuP ZFF (FTFEIHF ErP/EuP HIFEIR)

< HRIEYP A (R & i[RI FA TR ¢ http://www.asrock.com

AN REEESTAH —EXIE - 5% BIOS 1% 5 » N “EHIEEMRA” » 3
(EHAFE=TTE TR - EIMAIRE ARAE R GRS ENE » B BEX AR %

SR o UTIXTTL (R B 18 M FIZEH o 2ol TN Hl FAasiim& s
BT -
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1.3 BhZixE

FEE TR AT B LR o FBRERIBRE NI SLEHRE LA - BhER “JEH" o ANSRIXSLETR
AL EE - ke CITRET o

w W

Short Open
&l CMOS Pk FHEz  1EFR CMOS
(CLRMOS1) FFE - BRA

2 5Tk
(MEL1T HE27 D) PR

CLRMOS1 SR IFEERR CMOS HIRHEE - CMOS IR EIER AL EEE - 1
RHE ~ HE -~ WAFIRAREE S - ZERNEEARSHOVBEE - 1§
FAHEAL > T ARk - NG BB E B2 CLRMOST _FRVETI 3 7 « 1%
IMEEBRR CMOS JEEU T BRERE o 11 BB EERI 52 AL BIOS B#TEIER CMOS »
NLSEIESRE » HAER G EHUTIERR CMOS #4E -



H470 Steel Legend

14 B

A WRELTIE I TRBE o TERHANEREE X LRI E o Rk AlE R F X L
BEBIFIEE I L A X ERGE AKX MERT ©

SRYE TR TR MRS - LR
(9 ¥ PANEL1) RYERRA - EEEAAR

(B 1T B 21 1) GRS HE ST E BRI IR -
TEHEBRRSIATIEIC T E M4

gl o

PWRBIN CHLJF%ZH]) -
Q EREEILFERT R R IR o AT LUBD B (8 FE R R % e T 2 e

RESET (EE{%4) :
EBEE AT ETIR LRI E B IR o AIRTHENIIEN - TEEITIER BATEE) » X EE
R EHTEETEL -

PLED (R&HIJE LED) :
HEBEE|HFGRTETR_ERIFBIFARZSHE AT © RATRIEHE(ENT » Mt LED 526 » R ATE
S1/83 HEHRAAZSHT » Ik LED [N o AL TE S4 HEIRARZS 3L (S5) Hif » Il LED 48K »

HDLED (f##}i%5)) LED) :
EEEINLFERT N _ERIRERLE ) LED $5RAT o BEAEIETEBEINEC S A #04EAT » I LED
FERE o

BITE T HARIEN A T AT A AT 757 © AT+ B AR IR ~ EEZH ~
i LED ~ BEZLIEE) LED #5741 ~ /5 as 5 o FEHLAEHT N AE BRI - 74
(RIELSILFIET I 3 BT IE VLT

R LED Fl7M de il SPEAKER TR LSRR LED FIMLFE

DUMMY

(7 ¥t SPK_PLED1)
(1T FE221)

EREEE LR -

PLED+
PLED-
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ERAT ATA3 201 o ] o XA SATA3 AL RS
(SATA3_0: ;.S( |_ E 6.0 Gb/s R G HiHE AR A
TELT F1at) o =l =l o (FEES S SATA B o
(SATA3_1: S i o1t IE M2_2 i SATA B M2
WA 10> 513 4) £ |_ |_ E A > SATA3_L #HIZE
(SATA3_2: CE=E2 me.
'ﬂ% 1 ﬁ ’ % 11 /[\> SATA3 5 SATA3_ 4 * &D% M2_3 ?)i SATA % M2
(SATA3_3: B i > SATA3 S FHist
TEL1T F1z 1) A -
(SATA3_4:
IE1TT 5 19h)
(SATA3_5:
T 1T F20)
USB 2.0 0 USB_PWR MR B 2 A FER o F4
(9 %t USB_3_4) il USB 2.0 42T LIS R 7 i

(WEH 1T %26 1) e

(9- %1 USB_5_6) 1

(MBS 17T 525 4)
USB 3.2 Genl 2/ AW BB 2 T - A4
(19 %t USB3_3_4) fifss USB 3.2 Gen1 2 8] LISZ 57

(WA 1T 5528 ) g A0

PP EEE g
‘ T
Lgrr

(19 ¥t USB3_5_6) DS g

(1T 510 1) s Jolot o
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H470 Steel Legend

i3 C USB 3.2 R EA—aiER R C
Genl USB 3.2 Gen1 ##l o W20
(20- ¥t USB31_TC_2) FHEHZ USB 3.2 Genl f&HE LA
(MEFE1TT F94) FASF AN USB 3.2 Genl ¥ ©
_

USB Type-C Cable

AT B B ke N Resence s S Ak P T B A 1

(9 # HD_AUDIOI1) M e EIRTE IR o
(BT FE31 1)

TEHHEEA I F RN FEF A B 2% 47
2. JIRAE(EH AC97 BTN » G IR LU b B B S 2 A AR B A -
A. ¥ Mic_IN (MIC) 1##E| MIC2_L °
B. {¥ Audio_R (RIN) ###] OUT2_R » {¥ Audio_L (LIN) 1££%] OUT2_L °
C. {4 #2 (GND) 1 #ZI#2H %1 (GND) °
D. MIC_RET F1 OUT_RET HJH Feis EHMIENT o BATFEEAT AC97 B

Q 1. [&iE EHCLFHELLIEN » (BYLFE_LAVEEL A FF HDA 7 REIEH LAF °

HEBEEN] -
E. BRI AN » 15 Realtek FHFIEIHT LAY “FrontMic” i#ITF » %

BEEARERHETLA 4 FHKETLAE
RFRHEL © AR EST HE S 3
RV K WU » 1B R

CHA_FAN_SPEED

(4 4 CHA_FAN1/WP) FAN_VOLTAGE

GND

;F)‘L;F“'E' / 7k§§m%?§m FANSPEEDCONTROL%

— Wk

(ME1TT> B 334)

FEHA 1-3
(4 £t CHA_FAN2/WP) o
(ME1TT > B 244) FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
(4 %+ CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL

(ME1TT> 18 1)
(4 ¥ CHA_FAN4/WP)

(MEL1TT> 523 1)
(4 ¥ CHA_FANS5/WP)
(MEL1TT> E151)

12 3 4
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FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

CPU NG
(4 51 CPU_FAN1)
(MEF1T > FH21)

1.2 3 4

LR 4 51 CPU KU
(BENR) BEO - RE
FIEEEE 3 51 CPU NG » 1§

GEEESE 1-3

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

CPU/ KE NG
(4 ¥F CPU_FAN2/
WP_3A)

(ME1TT> HE5D)

1.2 3 4

MR AL 4 1ok MR
1o AR SR 3 5t
CPU K WG » B EERE
FEHH 1-3

ATX HLFEPEO
(24 ¥ ATXPWR1)
(MEF 1T FH8 )

UL ER (G 24 51 ATX HRJEIE
1 o BE{FEHH 20 41 ATX HLIF »
AT 1 TR 13 fh B

E °

ATX 12V HLF#EC 8 — BLFEMER M 8 51 ATX 12V 2
(8 4 ATX12V1) gg%g PR - B 451 ATX &
(M1 F14) h 1 VR o AEWSETRE 1 AN 5 dEbE
E °
e EE R M R
T cPU, MAREE K. A
B PCle HIJRZR G HE 3 %
1,
ATX 12V HJAHE D'_IU B ATX 12V HF S
(4 £ ATX12V2) O] BEOT o

(E 1T 5 341)

* LSk A BE M — N7 17 4
AN,

Thunderbolt AIC £
(5- %t TB1)
(ME1T - #E321)

1EFIF GPIO 4%

Thunderbolt " & (AIC) £
F| Thunderbolt AIC #[1 ©
*1E4% Thunderbolt ™ AIC £%¢
4% PCIE3 (BLIAMRE) -




H470 Steel Legend

SPI TPM £/ v I FZIS245F SPT Trusted Platform
(13 £ SPL_TPM_J1) e oo, Module ({FETFEER »
(MFE1TT - H17 D) _TTTZ;‘M_F,.RQ TPM) A4t > ATLAZ 2
SO T BT ~ BT
Lo ‘|3 & TPM St A LA B3 kA2
Lo e PR S R T
GERHE <
SPI_DQ2
RGB LED 1 XA RGB [ F T 1% 42 RGB
12VG R B

(4 #7 RGB_LED1)
(1T 529 D)

(4 ¥7 RGB_LED2)
(MWHEL1THE7 1)

LED ZEK:2 » ik P
[EfY LED {TOE8UR »

TERE: RGB LED k<5144
IR, S, REESBUR.
“ESH R 36 UL [ X P2
I -

A T4k LED #EH

(3 ¥ ADDR_LEDI)
(1T 5 30D)

(3 ¥ ADDR_LED2)
(ME1T - Fe )

4
GND
DO_ADDR

vVouT

X ANE] T4k LED S5 TE
BErI Sk LED ZE2% > Al
PSR LED ATERUR -

ER: WAL T ) 2%

nfFhk LED 28, &R
4.

GBS E L 37 U1 T XA ER

HIVEE -
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S|

HLE

77 b5 AR S

ARRER AR THEAE R MG R R TEE L B S)/T 11364-2006 THLF(F
B EIm IR ESR ) o BT E RSB TRR T o #E LA T 1B B
FEBERESE EYRBUTRENBUR AN S ZE 28 T R SE A5 Je ot A&
WA= ™ B P A HARR o (R EURE » (AT F A i 2 FRI FEL AR 7 LI —
ZHR o B 2 BT P MR AR o B RTARI EAR E FR R A AR

10 £ o

AHAH FW R EIT RN R

10

SR

AR T BRI SR A R A E VR BT RIS R E B - SRR g R

i o
2R _ ﬁ%%fﬁﬁf:?é -
B (Pb) | 48 (Cd)| 7K (Hg)| 7SIER (Cr(VD)| IR (PBB) % IR — ik (PBDE
giﬁiﬁ X 0|0 o o o

0 : FNZHFH EVRAIEZE M ATE A T BRI & BE57E S)/T 11363-2006 TRHERLER
[REFRLIT ©
X : FRLEFE FEY R DTEZE R T B & BB S)/T 11363-2006 ARt
FUERIBR R » SZER TR AR ER 184 2002/95/EC HUHITE -

ik P AT Z MR R R > RIETE—ASEE AR -




H470 Steel Legend

1 4

BHEHT £8 HAT0 Steel Legend 484 » A W g EF o Wir - -
PEEGHOT LA S AR FHEAT RPTRRDBER R 0 R 2P EEFHRT

ek Bf Eipibic ) I EFRLEFBFLARA 0 2 Tl FEFT R A
I A M e 4R G AR B R MG R AT E R o [ T
bR SS T B AT VGA + 2 CPU £ #£+8 - #&F px:  http://www. asrock, com °

Q A R E BIOS BRT i § LAT A AR Fhof 0 0 & F Tl Ao

L1 & &pr%

o #iF H470 Steel Legend i #+4 (ATX = +)
o EH H470 Steel Legend #-if % %45 %

o #tF H4T0 Steel Legend 4%kt

o 2 x Serial ATA (SATA) FH & (&)

c 4 x B (GEY N2 ER) (ET)

o 20X At RPN M2 FBAE) (FEM)
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1.2 2%

CPU

=t
=E
[

el

% :‘c:}%ﬁfl

170

o ATX &

o 2425 10 * & % %0 Intel® Core™ AJZZ (34 1200)
o Digi Power design

o 11 FiRAp K

o % 4% Intel® Turbo Boost 3.0 i+

« Intel® H4T0

o FEiiE DDRA elptd i

o 4 x DDR4 DIMM #&+#

o 43 DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 2= ECC ~ & ¥ fhric
X

X deZ { 3 FA 0 F4REF e el EL -

(http://www. asrock. com/)

* Core™ (i9/i7) *4£5% 2933 DDR4;Core™ (i5/i3);Pentium®

fr Celeron® £ ## % 2666 DDR4 -

o A3 ECC UDIMM zeliftrie (2t2b ECC #5878 i7)

o Bt ke fgAlE £ 0 128GB

o %3 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15p B 4% £ 1Y

« 2 x PCI Express 3.0 x16 4#&#, (PCIEI/PCIE3):¥ x16 (PCIE1):
B x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* X3 NVWMe SSD i® 5 B ek

« 2 x PCI Express 3.0 x1 #&H

« %3 AMD Quad CrossFireX™ z CrossFireX™

o 1 x M2 #E (Key E) » £ 3 Type 2230 WiFi/BT i %
Intel® CNVi (% &3¢ WiFi/BT)



iy
y

L GPU a2 B4 ¥ £ 4% Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals % VGA ﬁ;?l:': °

FLRY 4u ik S farg % 1 AVC/H. 264 ~ HEVC/H. 265 8 == ~
HEVC/H. 265 10 ==~ ~VP8 ~VP9 8 ==~ ~VP9 10 ==~ ~
MPEG 2 ~ MJPEG ~ VC-1

* VP9 10bit f= VC-1 ##* *:f245 o
* Windows i*# k47 3% VP8 v VP9 4§ -

Ror + S A8 {eiF 8 Microsoft DirectX 12 ~OpenGL 4.5 ~
Intel® Built In Visuals ~Intel® Quick Sync Video i & 5% /7 *»
&7+ ~ OpenCL 2.1

Bomfep 7% 242 D Rec. 2020 (R ¢ ¥ ) ~Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel® SGX p % i%: ~ UHD/HDR &k k7
FER)8 & S a2 Am 44§ L 4 HDMI # DisplayPort
1.4 @i

#8245 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fZ+47 A& - HDMI 1.4
B3 L3 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz f#+7 /& < DisplayPort
1.4

A HDMI 1.4 i (F4p% > HDMI E4R8) &
Auto Lip Sync ~Deep Color (12bpc) ~xvYCC % HBR( % =~
FH3)

3% HDMI 1.4 2 DisplayPort 1.4 i #%#¢n HDCP 2.3
3@ HDMI 1.4 ¢ DisplayPort 1.4 ###:eis 4K Ultra
HD (UHD) #%%%

7.1 CH HD 4 3% p 7 3 (Realtek ALCI200 3 3448 %)
o

BRAELFALE

AR

110dB SNR DAC % £ #sc+ B

PCB 54

LB b POB &

&4 § 4RI

Nahimic F 3t

H470 Steel Legend
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LAN .

tsw ¥ 1/0 .

2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Dragon RTL8125BG

* 42 Dragon 2.5G LAN 48

- FE R BB RO R

- R FARRE AR UL

- AR e AR

FEEE TR Ad RS ek i IR R L
- Y H P RAEA LA

A ek R

T BT R

802. 3az EEE & ic 2 * 4§

PXE

PSR T 8

W

2 x X AR

1 x PS/2 % R /4kddif

1 x HDMI idti3%

1 x DisplayPort 1.4

1 x k4 SPDIF ﬂi;?]i'iﬁif%iﬁ-

2 x USB 2.0 i (X#E#7T RE)

1 x USB 3.2 Gen2 A #g#lids% (10 Gb/s) (ReDriver) (£ 454
T )

1 x USB 3.2 Gen2 C #gAli#3% (10 Gb/s) (ReDriver) (£ 454
T )

2 x USB 3.2 Genl i#4%3% (Intel® HATO) (A 3&# % %)

* USB3_12 %3 2 # Ultra USB T & -
*k USB3_12 #4237 £ 4% ACPI = p2st iy o

EER :

1 x RJ-45 LAN i#4:# > # LED (ACT/LINK LED % SPEED
LED)

IR SRR T ENVAE SVALCS JVAE T3 N
FREN /b (45 NE)

6 x SATA3 6.0 Gb/s 3257 % 4 RAID (RAID 0~ RAID 1+
RAID 5~ RAID 10 - Intel i 4 % 4% 17) ~ NCQ ~ AHCI
2 B X

X & M2_2 5 SATA #galen M2 2B @b% -3¢ iz SATA3 1 -
¥ 3 M2_3 5 SATA #galen M.2 R iE* -3¢ &% SATA3S -

172

1 x Ultra M. 2 &2 (M2_2) > £ 3 M Key 3] 2260/2280 M. 2
SATA3 6.0 Gb/s #iri#s M. 2 PCI Express firie (g v i
Gend x4 (32 Gb/s)) #g4) *x



H470 Steel Legend

o 1 xUltra M2 #&/A (M2_3) -4 M Key 21 2260/2280/22110 M. 2
SATA3 6.0 Gb/s #2222 M.2 PCI Express ficie (£ ¥ i Gend
x4 (32 Gb/s)) #g 7] %%

%k X3 Intel® Optane™ $iF

kL2 NVMe SSD 1% 4 F fdmedt

k LEFEHFU2EE

F-333 o 1 x SPI TPM 4+
o 1 x TR LED % wpjonit 4t
o 2 x RGB LED #:4*
¥ Bt go® 44 12V/3A 0 36W LED iE %
e 2 x ¥ %t LED #4+
X Mg og 43 5V/3A 0 16W LED %
e 1 x CPU R 548 (4-pin)
¥ CPU B S t#Eds 1A (12W) k 57 F5 CPU R 5%
o 1 x CPU/7K4FiF b 54258 (4-pin) (FFEA R S A4rd])
X CHA_FAN2/WP_SA #:57 £ #2853 3A (36W) R 5% kb b
5 o
o bx W KAFR 582 (4pin) (FEAR S¥ R
#1)
W RAFE R SRELESF 20 240 b S Farkt
ko5 e
¥ 4r% 3-pin 2 4-pin b %@ * ¢ ¥ p # & p] CPU_FAN2/WP ~
CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_FAN3/WP ~ CHA_
FAN4/WP 4= CHA_FAN5/WP -
o 1 x 24 pin ATX T hEF (F BATREER)
o 1 x8pin 12V R AL (% 2 AT REF)
o 1 x4 pin 12V Tm4EeE (% A& T RhEZTE)
o 1 x %53 AR
o 1 x Thunderbolt AIC & (5-pin) ( &% 4% & Thunderbolt 3
AIC R2.0 +)
e 2x USB 2.0 #4- (L3 4 & USB 2.0 :#4:38) (Intel®
HAT0) (X #&#R FE)
« 2 x USB 3.2 Genl #4-(£4 4 B USB 3.2 Genl )
(ASMedia ASM1074 &z E) (L#EHFTFE)
o 1 x #a 4 C %54 USB 3.2 Genl #:4* (Intel® H470) (&
EETFE)
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BIOS # i o AMI UEFI Legal BIOS % %3 GUI X4

AR T AR

(1=

« ACPT 6.0 & vk pup 6P 4

« A3 SMBIOS 2.7

« CPU % /4B ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH 1. 05V -
VCCIO ~ VCCST ~ VCCSA & /& 5 & 4 %

E . EARECPUSCPU /KA FI - g%/ kAR R %

o B GHE I CPUSCPU / kA §Ii A/ kAR R %

« B3R % (ik CPUGER § & FHRL S8R )  CPU-
CPU / kit §Tif ~ 4 /K2 §TF R %

e % 5 E@RAREH I CPUSCPU / ki §Tif ~ 4/ kA §T
PR %

o TRE 4 +I12V -~ 45V~ +3.3V + CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH 1. 05V ~ VCCSA ~ VCCST ~ VCCIO

o Microsoft® Windows® 10 64-bit

« FCC~CE
o ErP/EuP ready (/f & # ErP/EuP ready % /h &%)

Ko g A w2 g sk D http://www, asrock. com

A

AR ILRE  AGHET AL R R TR G 0 B P AR BIOS ¢k @ Y
f oo AGAEFTE & H P R AARAE L B o AHE T A BBk s s E{‘F&
At 2 ERGAGE o ERP iv‘,%y;},igat;}’a R S SR
FIGAF “rig X T AT T PER fF e




H470 Steel Legend

1.3 BesK T
B GIB 3% RS 3 o BN B b @ s e
WE By o pa s T RE -

=
[

W
¥
~=h
T
P

Short Open
4 CMOS st EE g CH0S

(CI.JRB{OSIZ * 2-pin B4
(;%_%(@;, 1 F %ss 27)

j&# 41* CLRMOS1 ;FL% CMOS # enfEsfd o CMOS ¥ enFale 7 % Suik 2 -
Yo BRSSP SRR AR TSk F R i%“,!r‘. FER SRR TR T
FAMPTETRE LT TR AR P E R CLRMOST 1 endtgrgit 4
34 o Eie A tt-;)%‘f CMOS #B~7 pea ¥ - 16 F & { #7 BIOS # = %’Fi%%
CMOS » R Jf A & Afads i oo ARtk is i,%‘f CMOS #+ i RBf 4% -
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L4 FHEEs e

A

B R
(9-pin PANEL1)
GF#RS 1 F %% 21)

FRHEE TR LB o G R E L G o R B
X FRFF 0 Mg A D A A e

ik PR LT g a5 g
g R s TR
2 sk Bdpor iR
Pt o pRERFRL WL

PR R

PHRBIN ( & ih#dz) :
BRIBERTG F DT R ETRER Y TRBLMF AT R 50

RESET (£ 3% #42) :
BIWRTG AT RR e FT RS AL ¥ LA BT R Rl
T E AH T o

PLED (i 3t /& LED) :
BRI PR G E DT RR G TR A FEpE o g LED § R o kitie
» SI1/S3 PEF K i pF OLED § 455 0% ok stie ~ S pEFK B4 (SH) P LED

5o o

4
1Y

HDLED (# #-/=#* LED) :
BRI PET G F L AEGEEDR LED o AT A PR H » T 0 LED £ RAC o

LB G R EF AR g F e R Ed AR FRXKE TR
LED ~ AL g5 8 LED ~ plon2 2 18 5 fod o B iii 5 frfiin i 23 L 244
FHRE EiF MR gy IR B R

TR LED 2 ot 4> SPEAKER Fegs AT R LED £ 4R

DUMMY

(7-pin SPK_PLEDI)
GF#R% 1 F %% 22)

PN W TYTp

PLED+
PLED-




Serial ATA3 48 N D e SATAS R L
(SATA3.0: = |_ I_ SN VEE R SATA T
FERY 1T % 14) o=l = o ga a2 6000 F
(SATA3_1: S i LA

FERY 1T %% 13) £ |_ I_ S ok # M22 5 SATA
(SATA3_2: CEED N2 gxar g
FERS 1T %% 1) gatas 5 SATA3 4 SATA3 1 -

(SATA3_3: F— % % M2_3 5 SATA #3le
HERE 1T B 12) M2 B b o g ip
(SATA3 4: SATA3 5 -

FERY 1T %% 19)

(SATA3 5:

FERY 1T %% 20)

USB 2.0 44+ Uss_ PR EERTI R I I Y
(9-pin USB_3 4) 1 L OUSB 2.0 #4447 444
(H%B% 1 F %% 26) B -

(9-pin USB_5_6) :

(H%R% 1 T %% 25)

USB 3.2 Genl #:4 " RAfpE L § A mpe e
(19-pin USB3_3 4) plinexes L USB 3.2 Genl #+4+%+
GFERS 1 T %% 28) M LR T EY

(19-pin USB3_5_6)

GFRE 1T o%i 10) o g™

H470 Steel

Legend
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CPU b 5557
(4-pin CPU_FANI)
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Thunderbolt AIC #:zp
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-
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H470 Steel Legend
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

H470 Steel Legend

Bentuk dan Ukuran ATX

Mendukung Proesor Intel” Core™ Gen10 dan yang mendatang
(Soket 1200)

Desain Digi Power

Desain 11 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
4 x Slot DIMM DDR4
Mendukung DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

memori tanpa buffer

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3): satu pada x16
(PCIE1); dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

2 x Slot PCI Express 3.0 x1

Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)
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Grafis

Audio

LAN

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Codec Yang Dipercepat Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit dan VC-1 hanya untuk mendekode.
* Enkode VP8 danVP9 tidak didukung olej Windows OS.

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®, Video Sinkronisasi Ceoat Intel®, Grafik
Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, Perlindungan Konten Intel®
SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4
melalui pengontrol layar mandiri

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 1.4 dan

DisplayPort 1.4

Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4 dan DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

110dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial
Pelindung Terisolasi PCB

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
Soket Audio Emas

Audio Nahimic

LAN 2,5 Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s
Dragon RTL8125BG



H470 Steel Legend

o Mendukung Perangkat Lunak Dragon 2,5G LAN
- Kontrol Bandwidth Penyesuaian Otomatis Pintar
- UI Visual Praktis
- Statistik Penggunaan Jaringan Visual
- Pengaturan Default Optimal untuk Game, Browser, dan Mode
Streaming
- Kontrol Prioritas Kustom Pengguna
o Mendukung Wake-On-LAN
» Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
o Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
o Mendukung PXE

1/0 Panel « 2xPort Antena
Belakang « 1x Port Mouse/Keyboard PS/2
e 1xPort HDMI
« 1xDisplayPort 1.4
o 1x Port SPDIF Out Optik
o 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
o 1xPort USB 3.2 Gen2 Tipe-A (10 Gb/s) (ReDriver) (Mendukung
Perlindungan ESD)
o 1xPort USB 3.2 Gen2 Tipe-C (10 Gb/s) (ReDriver) (Mendukung
Perlindungan ESD)
o 2x Port USB 3.2 Genl (Intel® H470) (Mendukung Perlindungan
dari ESD)
* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_12.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_12.
o 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
« Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna
Emas)

Penyimpanan « 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI, dan Hot Plug*
* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_1 akan dinonaktifkan.
* Jika M2_3 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_5 akan dinonaktifkan.

183



184

Konektor

o 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s)**

o 1x Soket Ultra M.2 (M2_3), mendukung jenis modul
2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

o 1x Header SPI TPM
o 1x Header LED Daya dan Speaker
o 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
o 2x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
« 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
« 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CHA_FAN2/WP_3A mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 3A (36W).
« 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP,CHA_FAN4/WP dan CHA_FANS5/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
« 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
« 1x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
« 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
« 1 x Konektor Audio Panel Depan
1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu Thunderbolt
3 AIC R2.0 yang didukung)
» 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Intel® H470)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)



H470 Steel Legend

o 2xHeader USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Gen1) (Hub
ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari ESD)

o 1x Header Tipe C USB 3.2 Gen1 Panel Depan (Intel® H470)
(Mendukung Perlindungan ESD)

Fitur BIOS o AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
« ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
« Dukungan SMBIOS 2.7
» Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCIO, VCCST, VCCSA

Monitor o Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Perangkat « Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Keras « Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir, Sasis/
Pompa Air
« Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air
» Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

(0] o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

Sertifikasi « FCC,CE
« Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas ki igkinan kerusakan

f Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : H470 Steel Legend
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: KW"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
H470 Steel Legend / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
April 24, 2020
(Date)

P/N: 15G062208001AK V1.1
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